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LIST ZARZADU

Szanowni Panstwo, Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy,

z duzym zadowoleniem przekazujemy na Panstwa rece raport podsumowujgcy | pétrocze 2023 roku XTPL S.A.
Jestesmy usatysfakcjonowani wysokim tempem w jakim rozwija sie XTPL, a nasze dziatania docenia szeroki rynek, na
ktérym po zakonczeniu sesji gietdowej 15 wrzesnia, zostaliSmy wigczeni do indeksu sWIG80. W najblizszej przysztosci
zamierzamy jeszcze bardziej zwiekszy¢ dynamike rozwoju, czego wyrazem byto m.in. przedstawienie w maju br. celu
biznesowego do konca 2026 roku, ktorym jest dla nas 10-krotny wzrost sprzedazy produktéw i ustug XTPL wzgledem
wyniku za 2022 rok, czyli osiggniecie 100 min zt. Mamy na to wdrazany plan inwestycyjny na lata 2023-2026, a dzieki z
sukcesem zakoniczonej w lipcu br. ofercie publicznej, takze zabezpieczone finansowanie. Dotozymy wszelkich staran,
aby w kolejnych okresach moc podzieli¢ sie kolejnymi pozytywnymi informacjami, z korzyscig dla Spotki i wszystkich jej
akcjonariuszy.

Po zakonczonej z sukcesem transformacji XTPL z podmiotu o charakterze R&D w organizacje biznesowg o
miedzynarodowej rozpoznawalnosci i regularnie rosngcej sprzedazy dzieki komercjalizacji wszystkich linii biznesowych,
wkraczamy obecnie w faze intensyfikacji naszego rozwoju. W tym celu przeprowadziliémy w ostatnich miesigcach udang
oferte publiczng, ktéra nie tylko dostarczyta nam srodkéw finansowych na zrealizowanie naszych celéw, ale takze
potwierdzita skutecznos¢ naszego modelu biznesowego i perspektyw do wzrostu. Pozyskalismy ponad 36,5 min zt, a
zainteresowanie krajowych i miedzynarodowych inwestoréow kilkukrotnie przewyzszyto wielkos$¢ oferty. Cena emisyjna
zostata ustalona na 133,0 zt, co oznacza niewielkie dyskonto na poziomie 1,5% wzgledem $redniej wazonej wolumenem
obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem uchwalajgcym emisje akcji (ten mechanizm stanowit
podstawe ustalania ceny emisyjnej w poprzednich emisjach). Srodkéw pozyskanych z oferty publicznej nie widaé jeszcze
w pozycji srodkow pienieznych na koniec | potrocza, otrzymalismy je w sierpniu . Jednoczesnie juz w Il kwartale
przystgpilismy do realizacji naszego planu inwestycyjnego na lata 2023-2026, ktory zaktada m.in. zwiekszenie zdolnosci
produkcyjnych Spotki, rozwdj dziatan sprzedazowych oraz prace z zakresu badan i rozwoju.

W | pdtroczu 2023 roku wygenerowalismy ponad 5,5 min zt przychodow ze sprzedazy produktéw i ustug, blisko
dwa razy wiecej niz w analogicznym okresie ubiegtego roku. Wliczajac dotacje, przychody ogdtem wyniosty 6,9 min zt i
byty o blisko potowe wyzsze niz w | potroczu 2022 roku. Na kontynuacje wzrostowego trendu, ktéry realizujemy w XTPL
od poczatku 2021 roku, ma wptyw przede wszystkim postepujaca komercjalizacja wszystkich trzech linii biznesowych. W
okresie wzmozonych inwestycji nasze wyniki na poziomie EBITDA, zysku netto i przeptywow pienieznych, bedg cechowac¢
sie wyzszg zmiennoscig niz dotychczas, natomiast wierzymy, ze w Srednim terminie przetozy sie to pozytywnie na
osiggane przez nas rezultaty. Zainteresowanie naszg technologia roénie zaréwno w Srodowisku naukowym, jak i coraz
bardziej posrdd firm komercyjnych. W | potroczu 2023 roku dostarczylismy i rozliczyliSmy sprzedaz tacznie 5 urzgdzen
Delta Printing System (DPS), a w catym roku zaktadamy, ze uda nam sie w petni wykorzystac¢ nasze obecnie posiadane
moce produkcyjne, dostarczajgc tacznie kilkanascie urzadzen DPS. Stabilnie rozwija sie takze nasza linia nanotuszy
przewodzgcych prad elektryczny, gdzie od poczatku jej komercjalizacji zrealizowalismy juz zamowienia do 18 krajow. W
dtugim terminie dla wynikéw XTPL kluczowe sg wdrozenia przemystowe i sprzedaz modutdw przemystowych. W | pdtroczu
2023 roku do grona projektdw na zaawansowanym etapie, czyli budowy urzadzenia prototypowego z naszym modutem
drukujgcym, celem finalnych testéw na liniach koncowych klientdw, dotgczyty 2 projekty. Klientem korcowym w
pierwszym z nich jest notowany na Nasdaqg 100 czotowy producent maszyn przemystowych z USA, a w drugim jeden z
najwiekszych na swiecie producentéw wyswietlaczy Flat Panel Display (FPD). tgcznie rozwijamy réwnolegle 9 projektéw,
z ktorych dzieki udanemu | pétroczu, juz 4 znajdujg sie na zaawansowanym etapie i obejmujg wszystkie 3 strategiczne dla
Spotki obszary: pétprzewodniki, wyswietlacze oraz zaawansowane ptytki PCB.

Do tej pory komunikowalismy plany i cele biznesowe na kolejne lata, ale zalezy nam réwniez na
przedstawieniu w jaki sposdb wewnetrznie zmienia sie Spotka, aby te zatozenia zrealizowad. Dlatego tez do konca roku
zamierzamy opublikowa¢ sredniookresowg Strategie XTPL. Juz teraz dynamicznie sie zmieniamy: budujemy nowa
strukture aby skutecznie zrealizowa¢ stawiane sobie cele, usprawniamy procesy, wzmacniamy kluczowe dziaty,
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rozpoczelismy takze odswiezanie naszej identyfikacji wizualnej. Te kroki sukcesywnie przektadajg sie na wzrost
efektywnosci catej organizacji. Ma to duze znaczenie rowniez dla naszej szerokiej obecnosci na wydarzeniach branzowych
na swiecie, gdzie od zawsze staraliSmy sie, aby XTPL byt wyraznie obecny. We wrzesniu, jako jedna z siedmiu polskich
firm, reprezentowaliSmy nasz kraj na SEMICON Taiwan — najbardziej znaczacym globalnie wydarzeniu branzy
potprzewodnikéw. Duze zainteresowanie naszymi rozwigzaniami podczas targéw jest dla nas potwierdzeniem, ze Tajwan
i poétprzewodniki to wazny dla rozwoju XTPL kierunek. Obecnos¢ w tej czesdci swiata przetozyta sie na nawigzanie nowych
relacji biznesowych i wzmocnienie juz istniejgcych. 11 wrzesnia br. zawarliSmy niewytgczng umowe dystrybucji naszych
rozwigzan na tym obiecujgcym rynku z Detekt Technology Inc., podmiotem z 20-letnim doswiadczeniem, ktéry jest
uznanym ekspertem w rozwigzywaniu skomplikowanych wyzwan w projektach badawczych i produkcji zaawansowanej
elektroniki z wykorzystaniem wiodgcych technologii druku.

Jestesmy zadowoleni z wynikow | pétrocza, jednak pozostajemy skoncentrowani na przysztosci, bo cho¢ cel 100
min zt przychoddw ze sprzedazy produktow i ustug do korica 2026 roku jest ambitny, to nie stanowi on korica naszych
aspiracji. Chcemy zajac istotng pozycje na rynku globalnych dostawcéw rozwigzan nanodruku dla rynku elektroniki nowej
generacji i wdrozy¢ naszg technologie na przemystowg skale. Z myslg o tym opracowalismy plan inwestycyjny,
przedstawilismy cele biznesowe, a teraz przechodzimy do ich realizacji. Wierzymy, ze pozwoli to nam przeskalowa¢ XTPL
do firmy o znacznie wiekszym potencjale do generowania wysokich, powtarzalnych wynikow.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z niniejszym dokumentem, a nasz Zespdt Relacji Inwestorskich
pozostaje w gotowosci, aby odpowiedzie¢ na wszelkie Pafistwa pytania poprzez poczte elektroniczng: investors@xtpl.com

Z powazaniem,

Dr Filip Granek Jacek Olszanski
Cle ) w ‘
J;-r-- ur.v 5{;’“ L jl j,l/‘""" 5,11
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1. INFORMACIE O RAPORCIE ORAZ StOWNICZEK POJEC | SKROTOW W NIM UZYTYCH

XTPL Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, zarejestrowana w
rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000619674 - Sgd Rejonowy dla Wroctawia
Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego (,XTPL”, ,XTPL S.A.”, ,Spotka”,
LJednostka”, ,Jednostka Dominujaca”, ,Emitent”), Numer NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 30 czerwca 2023 roku (,Dziel Bilansowy”) kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosit 202. 922,20 zt i sktadat sie z
2.029.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Ten dokument (,Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarzadu XTPL S.A. z dziatalnosci Grupy Kapitatowej XTPL S.A.
(,Grupa Kapitatowa”, ,,Grupa”, ,Grupa XTPL”, ,Grupa XTPL S.A.”) i z dziatalno$ci XTPL S.A. za | pdtrocze 2023 roku
(,Sprawozdanie z dziatalnosci”). Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe XTPL i Grupy zawarte sg w
osobnych dokumentach.

Grupa Kapitatowa obejmuje jednostke dominujgcg oraz spétki zalezne (XTPL Inc. z siedzibg w USA oraz TPL sp. z 0.0.
z siedzibg we Wroctawiu), nad ktérymi XTPL S.A. sprawuje catkowitg kontrole (,,Spotki Zalezne”, ,Jednostki Zalezne”,
,XTPLInc.”, ,TPLsp.z0.0.”).

Zrédtem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu (,Data Raportu”)
jest dziert 20 wrzes$nia 2023 roku. Na Date Raportu kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosi 230.422,20 zt i sktada sie z
2.304.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozumie sie skonsolidowane sprawozdanie finansowe (obejmujace
Spoétke i Spoétki Zalezne) za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2023 roku sporzgdzone wedtug Miedzynarodowych
Standarddéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE. Przez jednostkowe sprawozdanie
finansowe rozumie sie sprawozdanie finansowe Jednostki Dominujacej za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2023 roku
(,Okres Sprawozdawczy”) sporzagdzone wedtug Miedzynarodowych Standardéw Sprawozdawczosci Finansowej
zatwierdzonych do stosowania w UE.

»,GPW” oznacza Gietde Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.

,KSH” oznacza Ustawe z dnia 15 wrze$nia 2000 r. Kodeks spotek handlowych.

,Rozporzadzenie w sprawie raportow biezgcych i okresowych” oznacza Rozporzadzenie Ministra Finanséw
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow
wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa
niebedgcego panstwem cztonkowskim.

,Statut” oznacza statut XTPL S.A. dostepny publicznie pod adresem https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

»,Ustawa o ofercie publicznej” oznacza Ustawe z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spoétkach publicznych.

,Ustawa o rachunkowosci” oznacza Ustawe z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci.
Z uwagi na fakt, iz dziatalnos¢ XTPL S.A. ma dominujgcy wptyw na dziatalno$¢ Grupy Kapitatowej, informacje

zaprezentowane w Sprawozdaniu z dziatalnosci odnosza sie zaréwno do Spodtki XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej
XTPL S.A. o ile nie wskazano inaczej.

Jezeli nie podano inaczej dane finansowe prezentowane sg w tysigcach.
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2.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe
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Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2023 1 stycznia - 30 czerwca 2022
PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy produktéw i ustug 5532 1199 2970 640
Przychody z tytutu dotacji 1356 294 1816 391
Zysk (strata) ze sprzedazy 3084 669 1411 304
Zysk (strata) brutto -1833 -397 -2.801 -603
Zysk (strata) netto -1 833 -397 -2.801 -603
Amortyzacja 713 155 433 93
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -458 -99 74 16
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -2 356 -511 -943 -203
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -219 -47 -286 -62

Dane w tys. 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
Kapitat (fundusz) wtasny 2321 522 4153 886
Zobowigzania krotkoterminowe 12 881 2894 7076 1509
Zobowigzania dfugoterminowe 3188 716 6 447 1375
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 2883 648 5891 1256
Naleznosci krétkoterminowe 3289 739 2577 549
Naleznosci dtugoterminowe 176 40 366 78
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2.2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2023 1 stycznia - 30 czerwca 2022
PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 5532 1199 2970 640
Przychody z tytutu dotacji 1356 294 1816 391
Zysk (strata) ze sprzedazy 3084 669 1411 304
Zysk (strata) brutto -1741 -377 -2704 -582
Zysk (strata) netto -1746 -378 -2724 -587
Amortyzacja 713 155 433 93
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -381 -83 117 25
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -2 469 -535 -957 -206
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -219 -47 -286 -62

Dane w tys. 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
Kapitat (fundusz) wtasny 2223 500 3975 848
Zobowigzania krétkoterminowe 12 893 2 897 7 087 1511
Zobowigzania dtugoterminowe 3188 716 6 447 1375
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 2967 667 6010 1281
Naleznosci krotkoterminowe 3300 742 2588 552
Naleznosci dtugoterminowe 33 7 44 9
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3. SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAtALNOSCI SPOLKI XTPL S.A. ORAZ GRUPY KAPITALOWEJ XTPL S.A.
3.1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma): XTPL Spdtka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
Kraj: Polska

KRS: 0000619674

NIP: 9512394886

REGON: 361898062

Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS
Miejsce rejestracji: Polska

Kapitat zaktadowy: 230422,20 PLN wptacony w catosci
Numer telefonu: +48 71 707 22 04

Adres internetowy: www.xtpl.com

E-mail: investors@xtpl.com

Spotka posiada status spotki publicznej (gietdowej), ktérej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku na
rynku regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez Gietde Papierdéw Wartosciowych w Warszawie S.A.
(ticker GPW: XTP).

Od marca 2020 Spotka jest takze notowana na Open Market przy Deutsche Borse we Frankfurcie (ticker FRA:
5C8).

W zakresie sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa i Spétka stosuje zasady MSR/MSSF.
Rok obrotowy Spotki i Grupy Kapitatowe] trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

3.2. Wtadze Emitenta

Zarzad
Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Zarzad petnit obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

Na Dzieri Bilansowy: Na Date Raportu:

Dr Filip Granek - Prezes Zarzgdu | Dr Filip Granek - Prezes Zarzgdu

Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu | Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

Rada Nadzorcza

Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Rada Nadzorcza petnita obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:
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Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy RN, niezalezny
Cztonek RN

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy RN, niezalezny
Cztonek RN

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy RN

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy RN

Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczagcy RN,

niezalezny Cztonek RN

Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczacy RN,

niezalezny Cztonek RN

Beata Turlejska - Cztonek RN

Beata Turlejska - Cztonek RN

Piotr Lembas - niezalezny Cztonek RN

Piotr Lembas - niezalezny Cztonek RN

Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezalezny Cztonek RN

Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezalezny Cztonek RN

Komitet Audytu:

Na Dzieni Bilansowy i na Date Raportu:

Imig i nazwisko Funkcja

Piotr Lembas Przewodniczacy Komitetu Audytu

Dr Wiestaw Roztucki Cztonek Komitetu Audytu

Prof. dr hab. Herbert Wirth | Cztonek Komitetu Audytu

Andrzej Domanski Cztonek Komitetu Audytu

3.3. Struktura Grupy Kapitatowej
3.3.1.Podstawowe informacje o Grupie Kapitatowej

Grupa kapitatowa XTPL S.A. powstata w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku XTPL S.A. objeta wszystkie udziaty w nowoutworzonej spdtce XTPL Inc. z siedzibg
w stanie Delaware w USA. Kapitat podstawowy XTPL Inc. ma warto$¢ 5 tys. USD. XTPLS.A. objeta 100% udziatow
po cenie nominalnej. Spodtka XTPL Inc. konsolidowana jest metodg petna.

W dniu 3 listopada 2020 roku Emitent nabyt wszystkie udziatdw w spotce TPL sp. z o.0. z siedzibg we
Wroctawiu. Nabycie przez Emitenta udziatéw w kapitale zaktadowym TPL nastgpito bez wynagrodzenia, w
drodze darowizny od kazdego ze wspdlnikdw TPL na rzecz Emitenta.

Na podstawie umowy zawartej z Emitentem, TPL petni funkcje administratora pracowniczego programu
motywacyjnego Emitenta, ktory jest istotnym elementem zarzadzania i motywowania pracownikow i
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wspoétpracownikow Emitenta przyczyniajgcym sie do rozwoju przedsiebiorstwa i budowania wartosci
Emitenta.

Spdtka nie posiada zaktaddw ani oddziatéw.

Struktura grupy kapitatowej XTPL S.A. na Date Raportu jest nastepujgca:

XTPLS.A.
(Polska)
100% 100%
XTPL Inc. TPLSp. z 0.0.
(Delaware, USA) (Polska)

3.3.2.0pis zmian organizacji Grupy Kapitatowej

Nie dotyczy. W Okresie Sprawozdawczym nie miaty miejsca zmiany organizacji Grupy Kapitatowej.

3.4. Zatrudnienie i informacije o zespole pracowniczym Emitenta

Spodtka zatrudniata na Dzien Bilansowy 54 osoby.

Nasz Zespot:
Rozwdj technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL jest sukcesem catego zespotu Spotki, ktory z

wykorzystaniem swojej interdyscyplinarnej wiedzy i doswiadczenia zdobywa kolejne cele technologiczne i
biznesowe. Efekty postepow technologicznych to rezultat intensywnej wspdtpracy inzynierdw i specjalistow
taczacych kompetencje wielu obszaréw technologii, biznesu oraz dziatan operacyjnych.

To, co wyrdznia zespdt technologiczny XTPL to interdyscyplinarna wiedza z dziedzin takich jak fizyka, optyka,
chemia, mechanika, elektronika i programowanie. Zespdt technologiczny stanowi 65% wszystkich
pracownikéw i realizuje prace w poszczegélnych laboratoriach: Aplikacyjnym, Nanotuszow i
Nanomateriatdw, Mechatronicznym, Charakteryzacji Materiatowej i Pre-Post Treatment oraz Symulacji
Numerycznych.

Zespot technologiczny wspierany jest przez zespdt operacyjny, ktory zapewnia funkcjonowanie w zakresie
finanséw, prawa, HR, zamodwien, IT oraz zarzadzania projektami. Jednoczes$nie, dziatania marketingowe i
PR/IR realizowane sg przez dziat Marketingu. Zdobywaniem nowych rynkéw oraz relacjami z klientami
zajmuje sie zespdt ds. Rozwoju Biznesu oraz obstugi klienta.
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Kobiety stanowity 29,7% pefnego zespotu XTPL. Jednoczesnie, w zespole technologicznym udziat kobiet
wynosit 40,7%.

Szkolenia i rozwéj zespotu:

Szkolenia rozwijajgce kompetencje pracownikdw sg realizowane w uzgodnieniu z zespotem lideréw oraz
zarzgdem Spotki. Znaczna czes$c szkolen organizowana jest z inicjatywy pracownikow. Rozwdj zespotu XTPL
zapewnia regularne uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wydarzeniach branzowych
organizowanych stacjonarnie oraz online. Forma zdalna niektérych wydarzen jest zwigzana ze zréznicowang
sytuacjg dotyczgcg COVID-19.

Benefity:
XTPL oferuje swoim pracownikom pakiet benefitdw, ktéry jest programem Swiadczen pozaptacowych. XTPL

oferuje: prywatng opieke medyczng, ubezpieczenie na zdrowie i zycie, dofinansowanie programu
sportowego, program nagrod za zgtoszenia patentowe, program polecen pracowniczych, mozliwos¢ pracy
zdalnej (w zaleznosci od charakteru stanowiska pracy), dostep do firmowej biblioteki XTPL oraz
dofinansowanie do nauki jezyka angielskiego.

3.5. Profil dziatalno$ci i podstawowe produkty oraz ustugi
XTPL dziata w segmencie nanotechnologii i mikroelektroniki. Spdtka rozwija i komercjalizuje innowacyjng w

skali globalnej, platformowg technologie, chroniong przez miedzynarodowe zgtoszenia patentowe, ktéra
umozliwia ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriatéw. O przetomowosci metody XTPL decyduje unikatowe
potfgczenie cech takich jak addytywna depozycja materiatu, precyzja dozowania, tusze o wysokim stezeniu
nanoczastek srebra oraz brak koniecznosci stosowania pola elektrycznego na podfozu podczas procesu
drukowania. Pozwala to na znaczne oszczednosci czasu procesu oraz materiatu, a takze umozliwia
wykorzystanie zalet druku takich jak skalowalnos¢, efektywnos$¢ kosztowa, prostota i szybkos$¢. Dzieki
zoptymalizowanym dla metody XTPL tuszom mozliwe jest wykonanie wydrukéw nieosiggalnych do tej pory
innymi metodami. Ze wzgledu na swdj platformowy charakter, technologia rozwijana przez Spétke znajduje
zastosowanie w szeroko rozumianej branzy elektroniki drukowanej.

Celem strategicznym XTPL jest komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania
nanomateriatéw w obszarze zaawansowanej elektroniki.

TECHNOLOGIA:

Technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD — Ultra Precise Deposition), ktdrg opracowata i opatentowata
Spdétka odpowiedzig na trzy megatrendy rynku w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branza
obecnie silnie skupia sie na dalszej miniaturyzacji rozmiardw oraz wagi urzadzen elektronicznych, zmianie ich
form i wtasciwosci, idgc w kierunku coraz wiekszej elastycznosci i trojwymiarowosci. Bardzo waznym
globalnym trendem jest takze dbatos¢ o ekologie poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobow
przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpaddw, na co pozwala technologia addytywna.

Jednym z najwiekszych osiggnie¢ XTPL jest innowacyjna technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD - Ultra
Precise Deposition). Gtowica drukujgca XTPL wyposazona w specjalng dysze nanosi tusz na podtoze i pozwala
na tworzenie zaprojektowanych struktur, ktorych szerokosé moze wynosi¢ nawet ponizej 1 um (tj. miec tak
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matg szerokosc). Dla poréwnania, wiekszo$¢ dostepnych na rynku metod druku materiatéw elektronicznych
z trudem osigga warto$¢ 20 um, a juz jedynie pojedynczy producenci deklarujg osigganie wartosci w okolicach
10 um. Rozwigzanie Spdtki moze by stosowane na réznych rodzajach podtozach, takze tych elastycznych czy
zakrzywionych. Za pomocg technologii UPD mozna drukowac rdzne ksztatty, zardwno proste linie, jak i wzory
czy mikrokropki. Prostota, niezrownana precyzja, szybkos¢ i uniwersalno$¢ to cechy, ktére sprawiajg, ze
rozwigzanie Spotki jest unikalne.

PRODUKTY:

Modut drukujgcy EPSILON do integracji przemystowej

Rozwijana przez Emitenta linia produktowa EPSILON stanowi
modularne urzadzenia do dyspenzingu UPD przeznaczone do
integracji z systemami przemystowymi, dzieki czemu
integratorzy przemystowi i klienci koricowi mogg korzystac z
mozliwosci drukowania struktur funkcjonalnych o wysokiej
rozdzielczosci i gestosci upakowania. Te innowacyjne moduty
drukujace z kompatybilnymi nanotuszami pozwalajg na
ultraprecyzyjne tworzenie linii przewodzgcych na wybranym
podtozu technologicznym klienta w aplikacjach nisko i

wielkoseryjnych. EPSILON integruje wszystkie funkcje

wymagane przez technologie ultraprecyzyjnej depozycji

XTPL® wraz ze sterowaniem elektronicznym i autorskim
pakietem oprogramowania XTPL® UPD Process Control Software. Poza znacznym zainteresowaniem rynku
odnos$nie ewaluacji rozwigzania typu EPSILON, XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie
komercjalizacji rozwigzan modutéw EPSION z trzema globalnymi producentami elektroniki uzytkowej (w
Europie, Korei Potudniowej i USA) oraz czterema integratorami przemystowymi i producentami maszyn
przemystowych (na Tajwanie, w Korei Potudniowej i USA).

Spotka na Dzien Raportu sprzedata 3 urzadzenia:

e do partnera z Tajwanu, jako modut drukujgcy w prototypie urzadzenia stuzgcego do produkcji
potprzewodnikow dla docelowego klienta: jednego z najwiekszych producentéw pétprzewodnikdw
na Swiecie (Il kwartat 2022 r.);

e do jednego z kluczowych globalnych producentéow przemystowych maszyn m.in. dla przemystu
potprzewodnikowego oraz wyswietlaczy wchodzacy w sktad indeksu NASDAQ 100 (I kwartat 2023
r.);

e do HB Technology - notowanego na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Ptd. (Il kwartat 2023 r.);
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Urzadzenie Delta Printing System (DPS)

Delta Printing System to samodzielny system badawczo-
rozwojowy i prototypowy, ktéry umozliwia sprawdzenie
mozliwosci technologii UPD opracowanej przez XTPL na
réznych podtozach i z uzyciem nanotuszéw Emitenta.
Zadaniem urzadzenia jest réwniez promocja technologii

Emitenta wsrdéd swiatowych liderdw opinii branzy wysokich

technologii — w tym wsrdd najlepszych  osrodkow
akademickich, naukowych oraz instytutéw R&D producentéw elektroniki.

Komercjalizacja tej linii biznesowej przez Emitenta rozpoczeta sie na przetomie 2020 2021.
Spdtka na Dzien Raportu sprzedata 20 urzadzen:

e na Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy (I kwartat 2021 r.);

e do Karlsruhe Institute of Technology ,KIT”, Niemcy (lll kwartat 2021 r.);

e do PORT w Polsce (IV kwartat 2021 r.);

e do Glasgow University w Wielkiej Brytanii (IV kwartat 2021 r.);

e na Uniwersytet w Brescii we Wtoszech (IV kwartat 2021 r.).

e do Instytutu IRIS Adlershof z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Niemcy (Il kwartat 2022 r.);

e do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (Il kwartat 2022 r.);

e do podmiotu przemystowego, Stany Zjednoczone (Il kwartat 2022 r.);

e do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (IV kwartat 2022 r.) — 3 urzadzenia dla ostatecznych
nabywcow:
— Southeast University School of Electronic Science Engineering w Nanjing;
— Harbin Institute of Technology w Harbin w Chinach;
— Tianjin University School of Precision Instrument and Opto-Electronics Engineering w Tianjin,

Chiny;

e do firmy HB Technology, Korea (IV kwartat 2022 r.)

e do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny (I kwartat 2023 r.) — 4 urzadzenia dla ostatecznych
nabywcow:
— South China University of Technology w Guangzhou w Chinach;
— University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach;
— Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach;
— School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach;

e dofirmy YiXin HK Technology Co., Chiny (Il kwartat 2023 r.) — 1 urzadzenie dla ostatecznego nabywcy:
— Tianjin University w Tianjin w Chinach;

e do Wydziatu Inzynierii Elektrycznej i Komputerowej na Uniwersytecie Northeastern w Bostonie (Il
kwartat 2023 r.);

e do laboratorium niemiecko-amerykanskiego konsorcjum rozwijajgcego sprzet i oprogramowanie do
zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech (Il kwartat
2023 r.);

XTPLS.A.
Sprawozdanie z dziatalnosci za pierwsze poétrocze 2023 roku
Strona nr 15



®
XTPL S.A. j
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
XpEesl shaping global nanofuture

e do osrodka naukowo-badawczego CENIMAT |i3N w Portugalii (lll kwartat 2023 r.).

Emitent stopniowo dostarcza urzadzenia do klientow.

Wysokostezone nanotusze

Opracowane przez wewnetrzny dziat R&D nanotusze o unikatowe]

formule stanowig jeden z elementéw metody ultraprecyzyjnego druku

RETS L . . , ;. ;s . . .
[ XTPL. Posiadajg one szczegdlne wiasciwosci fizyko-chemiczne

e Nanaink | Ag Nanoink Ag Nanoirk
fCI_éO CL34 )36 umozliwiajgce petne wykorzystanie potencjatu metody UPD. Dzigki temu
i - Spotka moze rozwija¢ te addytywng technologie kompleksowo,

m
' rownolegle pracujagc nad gtowicg deponujgcg oraz na biezaco
dostosowujgc wykorzystywany materiat do depozycji. Wiekszos¢
stosowanych przez XTPL tuszéw bazuje na nanoczgstkach srebra.
Wykorzystywane mogg by¢ réwniez inne pierwiastki, takie jak ztoto,
miedz czy platyna lub np. kropki kwantowe. Dzieki zréznicowaniu materiatéw XTPL moze w elastyczny sposdb
odpowiada¢ na potrzeby rynku i indywidualnych klientow. W metodzie XTPL mozliwe jest rowniez
stosowanie wielu materiatéw dostepnych komercyjnie, co moze nawet rozszerzyé w przysztosci obszar jej
zastosowan, dajgc klientom rzeczywistg wszechstronnosc technologii. Bardzo maty - w zakresie 35 do 50 nm
- rozmiar nanoczgsteczek srebra oraz ich wysoka stabilnos¢, a takze wysoka przewodnos$¢ elektryczna po
procesie spiekania sprawiajg, ze jest to produkt atrakcyjny dla trwajgcych projektdw rozwojowych z dziedziny
elektroniki drukowanej.

Potwierdzenie kompatybilnosci i atrakcyjnosci stosowania tuszow XTPL w innych niz UPD metodach druku,
takich jak: LIFT (Laser Induced Forward Transfer), druk Aerosol Jet (z systemami pneumatycznymi), czy
techniki typu micro-dispensing tuszéw o wysokiej lepkosci, umozliwito Spdtce poszerzenie grona klientow o
uzytkownikdw innych komercyjnych technologii. Wejscie na rynek materiatéw przewodzgcych oraz
poszerzenie zakresu oferty dostepnych tuszéw XTPL dla innych segmentdéw rynku, spowodowato, ze linia
nanotuszéw XTPL jest obecnie rozwijana jako komplementarna, a jednoczesnie niezalezna linia biznesowa
Spotki.

ZASTOSOWANIA:

Obecnie Spotka koncentruje sie na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych. Pierwszym
sg wysSwietlacze, gdzie w pierwszej kolejnosci XTPL zamierza zaoferowaé naprawe defektow struktur
przewodzacych (ODR - ang. open defect repair). Wraz z rozwojem wyswietlaczy, zwiekszeniem ich
rozdzielczosci i funkcjonalnosci zwieksza sie rowniez poziom ich miniaturyzacji oraz gesto$¢ Sciezek
przewodzgcych. Skutkiem ubocznym tego rozwoju jest wieksze prawdopodobienstwo pojawienia sie
defektow krytycznych, do ktérych nalezy przerwanie $ciezki przewodzgcej. Oznacza to dla producentéow
straty generowane juz na linii produkcyjnej wskutek koniecznos$ci odrzucenia paneli nie spetniajgcych testow
jakosciowych. XTPL ma szanse jako pierwszy i na razie jedyny na rynku wprowadzi¢ opracowane przez siebie
rozwigzanie, ktére pozwoli na znaczng redukcje strat produkcyjnych bez pogorszenia jakosci naprawionego
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wyswietlacza. W dalszych krokach Spodtka planuje dostarczyé branzy wyswietlaczy rozwigzania umozliwiajgce
znaczgce podniesienie rozdzielczosci nowej klasy wyswietlaczy, réwniez na nowych, gietkich typach podtozy.
W dalszej perspektywie Spotka zamierza rozwija¢ swoje rozwigzanie dla nowych segmentéw rynku.
Technologia XTPL moze zosta¢ wdrozona w branzy pétprzewodnikéw, réwniez jako poszukiwana przez rynek
alternatywa dla fotolitografii, czy w nowych typach faczen uktaddéw scalonych z ptytkg PCB, a takze m.in.
utatwi¢ produkcje innowacyjnych zabezpieczen antypodrobkowych, funkcjonalnych i efektywnych
biosensordéw, czy paneli fotowoltaicznych o zwiekszonej wydajnosci. Rewolucja technologiczna, w ktorej
istotng role ma odegrac Spdtka, polega na umozliwieniu produkcji ztozonych i skomplikowanych urzadzen
elektronicznych za pomocg tanich i skalowalnych metod druku.

3.6. Model biznesowy, strategia i perspektywy rozwoju
MODEL BIZNESOWY:
XTPL jest dostawcg zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatow, ktérg

rozwija i komercjalizuje w sposdb przystosowany do konkretnego pola aplikacyjnego i bedzie stosowad
wybrany model:

e LICENCJONOWANIE:
Spotka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne, ktore

licencjonuje partnerowi, tworzacemu na jej bazie urzadzenia umozliwiajgce zastosowanie
technologii w przemysle. Przychodem Spétki w tym przypadku sg optaty licencyjne bazujgce na
sprzedazy urzadzen, w ktorych wdrozono opracowang technologie.

e  PARTNERSTWO STRATEGICZNE | UMOWY DYSTRYBUCII:
Spotka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne i

komercjalizuje je we wspotpracy z partnerem strategicznym, z ktérym zawiera umowe np. typu joint
venture. W takim przypadku zadania komercjalizacyjne dzielone sg miedzy partnerdow zgodnie z
posiadanymi kompetencjami i potencjatem. Spdtka uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze
wspolnego przedsiewziecia.

Spoétka dopuszcza takze pozyskanie dystrybutora swojej technologii oraz produktéw w danym
regionie geograficznym. Warunki wspdtpracy oraz umowy bedg ustalane w zaleznosci od rynku,
pozycji dystrybutora oraz uzgodnionych przez Strony obowigzkdw.

e  SPRZEDAZ PRODUKTOW
Spodtka rozwija rowniez sprzedaz autorskich produktéw. Sg to nanotusze przewodzace, oparte na

nanoczgstkach srebra, do zastosowania w elektronice drukowanej, przystosowane réwniez do
wspotpracy z innymi metodami druku takimi jak Ink Jet, Aerosol Jet oraz LIFT oraz urzadzenia do
zastosowan laboratoryjnych i prototypowania wraz z materiatami eksploatacyjnymi niezbednymi do
jej funkcjonowania. Urzgdzenie Delta Printing System moze by¢ zaréwno docelowym Zrédtem
przychodow w przypadku sprzedazy do instytutéw badawczych i dziatéw B+R przemystu, jak i
posrednim krokiem w drodze do przychoddw z licencji w przypadku partneréw biznesowych. W obu
przypadkach wspodfpraca bedzie miata charakter wzajemnej wymiany doswiadczen i wiedzy,
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natomiast dostawa urzadzenia z zatozenia zrealizowana zostanie na zasadach komercyjnych.
Ponadto kazdy sprzedany egzemplarz demonstratora generowac bedzie strumien przychoddw
materiatéw eksploatacyjnych, jak tusz, kartridze, kapilary, oraz ustug, w tym ustug doradczych,
badawczych, serwisowych (urzgdzenia i oprogramowania).

Optymalny model biznesowy bedzie wybierany przez Spétke w zaleznosci od specyfiki klientéw w danym polu
aplikacyjnym. Obecnie prowadzone rozmowy uwzgledniajg wszystkie wymienione powyzej modele
biznesowe, a wybdr wtasciwego dokonywany jest w trakcie budowania relacji.

Miedzynarodowa Sie¢ Dystrybutoréw

Poczawszy od 2021 roku Spodtka rozpoczeta budowe sieci dystrybutorskiej, ktéra utatwi promowanie
technologii i produktéw XTPL na najwazniejszych dla Emitenta rynkach. Potrzeba wprowadzenia takiego
modelu dziatania pojawita sie w 2020 roku, kiedy trwajaca epidemia COVID-19 uniemozliwita organizacje
wydarzen branzowych w formacie stacjonarnym. Utrudniona $ciezka bezposredniego budowania relacji z
potencjalnymi odbiorcami technologii XTPL sktonita Zarzad po poszukiwania alternatywy w tym zakresie.
Dziatania te szybko zaowocowaty pozyskaniem w ciggu 2021 roku pierwszych pieciu firm dystrybutorskich na
rynki azjatyckie i europejskie, a w | kwartale 2022 roku kolejnych dwdch firm. Dodatkowo, od 2019 roku
Emitent posiada takze swoje przedstawicielstwo handlowe w formie spotki zaleznej na terenie Standow
Zjednoczonych.

@ Siedziby XTPL Sprzedaz produktow XTPI ? Dystrybutorzy XTPL

OTOCZENIE RYNKOWE [ JEGO PERSPEKTYWY:
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Rynek elektroniki, do ktérego Spdtka chce dotrzed ze swojg technologig, a ktérej wytworzenie mogtoby by¢
potencjalnie catkowicie zastgpione addytywnymi technikami druku, szybko rosnie. W 2022 roku wartos$¢ tego
rynku przekroczyta 51 mld USD i najwiekszy w niej udziat miat rynek wyswietlaczy, wart niemal 45 mld USD
(zrodto: IDTechEx). Wedtug tego samego raportu wartos¢ komponentéw wyprodukowanych jedynie
metodami druku przekroczyta w 2022 roku wartos¢ 6,5 mld USD. Inne raporty takie jak o[ublikowane przez
Grand View Research sugerujg, ze wartosc rynku elektroniki drukowanej w 2022 roku przekroczyta 10 mld
USD, a w 2030 przekroczy 53 mld USD. Wedtug autordw tego raportu jednym z najistotniejszych czynnikow
powodujgcych wzrost wartosci tego rynku jest zwiekszajgce sie zapotrzebowanie na wydajng energetycznie
cienka i gietka elektronike konsumencka.

Celem strategicznym XTPL jest szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku
materiatéw, w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spétka zamierza adaptowaé opracowang technologie do
roznych pdl aplikacyjnych, a nastepnie oferowaé rozwigzanie technologiczne partnerom przemystowym z
wykorzystaniem réznych mechanizmow: licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsiewziec typu
joint venture. Podstawowym celem dziatania XTPL jest wdrazanie dostosowanych do potrzeb rynku
rozwigzan w zakresie nanodruku dla wybranych sektoréw przemystu.

Wartos¢ rynku urzadzen do celdw B+R
Wedtug szacunkéw Emitenta opartych na dostepnych danych rynkowych, mozna przyjaé, ze globalna roczna

sprzedaz drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji matoseryjnej w
zakresie szeroko pojetej elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie. Zakres cenowy tego typu
drukarek wynosi od 50 tys. EUR do ponad 500 tys. EUR za sztuke.

Wartos¢ rynku nanotuszéw przewodzgcych

Wedtug autordw raportu opublikowanego przez IDTechEx globalny rynek tuszow przewodzgcych przekroczyt
w 2022 roku wartos$¢ 2,7 mld USD, a w 2033 osiggnie 4,5 mld USD. Zgodnie z danymi opublikowanymi w
innym raporcie rynkowym Custom Market Insights (CMI) globalny rynek tuszéw przewodzgcych osiggnat w

2021 roku wartos¢ 3,8 mld USD, z perspektywg osiggniecia 9,8 mld USD w roku 2030. Czynnikami
sprzyjajacymi rozwojowi rynku sg rosngce wykorzystanie elektroniki w procesach postepujgcej urbanizacji,
miniaturyzacja komponentow elektronicznych, a takze mozliwos¢ obnizenia kosztow produkcji przy
zachowaniu wysokiej przewodnosci elektrycznej i wydajng produkcje z myslg o ochronie Srodowiska
naturalnego.

KIERUNKI ROZWOJU | DZIAtANIA:
Wyjatkowgq cechg technologii XTPL jest mozliwos¢ jej zastosowania w wielu dziedzinach przemystu.

Ponizej przedstawiono zastosowania w kluczowych obecnie dla Spétki obszarach:

Wyswietlacze:

Obecnie komercjalizacja realizowana jest w podsektorze tego rynku -— naprawy defektéw otwartych.

XTPL oferuje nowe przetomowe rozwigzanie, ktére umozliwia naprawe defektow Sciezek przewodzgcych
przy niskich kosztach, z precyzjg i szybkoscig niespotykang dotad przy uzyciu zadnego innego rozwigzania.
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Technologia opracowana przez Spoétke postuzy producentom wyswietlaczy w zwiekszeniu wydajnosci
produkcji i zmniejszeniu kosztodw zwigzanych ze stratami materiatowymi.

Kolejnym obszarem zastosowania w wyswietlaczach pfaskoekranowych jest precyzyjny druk potaczen
elektrycznych do diod LED w wys$wietlaczach mikro-LED. Technologia Spétki pozwala na druk powtarzalnych
struktur przewodzgcych o srednicy ponizej 10 um i bardzo wysokim stosunku wysokosci do szerokosci. Te
unikalne wtasciwosci sg wysoce pozgdane przez producentdw przysztych wyswietlaczy typu mikro-LED.

Sektor elastycznej mikroelektroniki FHE (ang. flexible hybrid electronic):

Kolejnym nowym rynkiem bedgcym w centrum zainteresowanie Spdtki jest rynek elastycznej
mikroelektroniki hybrydowej, FHE. Swojg aktywnos¢ w tej dziedzinie potwierdzity juz firmy takie jak Boeing,
Lockheed Martin, Applied Materials oraz osrodki naukowe takie jak holenderski Holst Centre, belgijski IMEC
czy niemiecki Fraunhofer. W USA powstata instytucja Next Flex, zrzeszajgca 90 przedstawicieli przemystu i 28
przedstawicieli uczelni badawczych, tworzac wspdlnie najwiekszg agencje inwestujgcg w sektor FHE. Wedtug
analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, rynek FHE w 2019 roku wyceniany byt na 95 min USD,
jednakze juz w 2025 roku moze osiggnag¢ wartosc¢ 235 min USD. FHE, wedtug IDTechEx, w 2030 roku, ma stac
sie na tyle “wszechobecnym” zastosowaniem, ze jego wartos¢ wyniesie nawet 3 mld USD.

Rynek pétprzewodnikowy:

Kolejnym rynkiem dla technologii opracowanej przez Spotke jest rynek potprzewodnikowy, a do szczegdlnych
obszaréw zastosowan mozna zaliczy¢ wykonywanie pofaczen elektronicznych na ztozonych topografiach 3D
oraz heterogenicznych podfozach w zaawansowanych ukfadach scalonych lub mikrouktadach
elektromechanicznych, w skrécie MEMS. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence,
uwzgledniajgcej wptyw pandemii COVID-19, globalny rynek zaawansowanych uktadéw scalonych w 2020
roku byt wart 24,93 mld USD, a do 2026 ma wzrosng¢ nawet do 38,62 mld USD. Wielkosc¢ tego rynku pokazuje
ogromny potencjat, nie tylko na potencjalne zastosowanie technologii UPD do nowych zastosowan, ale
réwniez w prowadzonych badaniach i prototypowaniu nowych uktadéw.

Spoétka prowadzi w tym obszarze rozmowy (na réznym stopniu zaawansowania) z liderami rynku.

Na dalszy dynamiczny rozwdj rynku elektroniki drukowanej najwiekszy wptyw bedg miaty obszary
zastosowan, w ktorych klasyczne metody produkcji nie sg mozliwe do wykorzystania. Dzieki udostepnieniu
za pomocg urzadzenia Delta Printing System technologii UPD, Spdtka popularyzuje innowacyjne, autorskie
rozwigzanie, ktére w swoich pracach badawczorozwojowych wykorzystujg pionierskie osrodki badawcze i
naukowe, definiujgc przetomowe standardy dla produkcji przysztych urzadzen elektronicznych.

Kolejne juz zidentyfikowane i wstepnie zweryfikowane pola aplikacyjne technologii XTPL to:
- rynek zaawansowanych ptytek PCB (ang. printed circuit boards);

- rynek biosensorow;

- rynek ogniw fotowoltaicznych.
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Wszystkie prace badawczo-rozwojowe Spodtki prowadzone sg na terytorium Polski. Komercjalizacja
realizowana bedzie przede wszystkim na rynkach Ameryki Pétnocnej (gtéwnie USA), Azji (Chiny, Korea,
Tajwan, Japonia) oraz EMEA.

3.7. AKTYWNOSC | OSIAGNIECIA XTPL | GRUPY KAPITALOWEJ W | POtROCZU 2023 ROKU

3.7.1.Podsumowanie dziatant zwigzanych z komercjalizacjg rozwijanej technologii:

W | pétroczu 2023 roku Spétka kontynuowata dziatania zmierzajgce do zawarcia kolejnych transakcji sprzedazy

w ramach wszystkich linii biznesowych.

Delta Printing System:

W Okresie Sprawozdawczym zespdt Spotki XTPL odpowiedzialny za komercjalizacje urzgdzenia Delta Printing
System odbyt liczne rozmowy oraz interakcje z potencjalnymi odbiorcami, generujgc tym samym liste
ekspertdow z catego $wiata, operujgcych gtdwnie w branzach mikroelektroniki, mikrosystemow,
potprzewodnikdw, biosensoréw, wyswietlaczy i tym podobnym, ktérzy wysoko cenig wartos¢ technologii
opracowanej przez Spotke i sg potencjalnymi odbiorcami produktéw XTPL w przeciggu najblizszych lat.

Unikalnie wysoka precyzja druku, zwtaszcza przy wykorzystaniu wysoko-lepkich tuszéw metalicznych, co
umozliwia Delta Printing System jest gtdwng cechg jaka powoduje zainteresowanie globalnych innowatoréw
technologicznych tymze urzadzeniem. Uzytkownicy drukarki Delta Printing System doceniajg urzadzenie
rowniez za tatwosc¢ obstugi, platformowosé¢ rozwigzania oraz mozliwosé szybkiego rozpoczecia pracy bez
wczesniejszych dtugotrwatych przygotowan do uruchomienia procesu oraz za brak koniecznosci czyszczenia
elementéw drukujgcych po skonczonej pracy. Przyktad wydruku logo instytutu KIT na ludzkim wtosie, w sposéb
niecodzienny pokazuje mozliwosci wykorzystania technologii oraz urzadzenia Spotki. Co istotne, taki wydruk
mozliwy jest do wykonania po bardzo krétkim czasie po szkoleniu z obstugi przeprowadzonym przez zespot
Spotki.

Zrealizowane przez Spotke dziatania przyniosty znaczacy wzrost zainteresowania produktem Delta Printing
System. W | pétroczu 2023 roku Spétka potwierdzita tgcznie 7 zamowien na dostawe urzgdzen Delta Printing
System (DPS). W tym zamowienia do firmy Yi Xin HK Technology Co., Chiny — 5 urzadzen dla ostatecznych
nabywcow:

— South China University of Technology w Guangzhou w Chinach;

— University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu w Chinach;

— Beijing Institute of Technology w Pekinie w Chinach;

— School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology w Chinach;

— Tianjin University w Tianjin w Chinach;
Ponadto w | pétroczu 2023 roku Emitent potwierdzit przyjecie nastepujgcych zamowien - w dniu 22 czerwca
2023 r. - zamoéwienie ztozone przez Wydziat Inzynierii Elektrycznej i Komputerowej na Uniwersytecie
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Northeastern w Bostonie, a dzien pdzniej w dniu 23 czerwca 2023 r. do spotki deep-tech z siedzibg w
Niemczech.

Po Dniu Bilansowym, tj. w dniu 24 lipca 2023 r., Spdtka potwierdzita zamdwienie ztozone przez osrodek
naukowo-badawczy CENIMAT|i3N w Portugalii na dostawe urzadzenia Delta Printing System oraz w dniu 6
wrzesnia 2023 r. potwierdzita zamdwienie do Research Institute of Tsinghua University w Shenzhen w Chinach.

Ponadto, XTPL kontynuuje rozmowy z innymi kontrahentami. Prowadzone dziatania zwigzane z bezposrednim
kontaktem z kolejnymi klientami zainteresowanymi technologig Spoéftki, uczestnictwem na targach i
konferencjach branzowych, wspodtpracag z lokalnymi dystrybutorami oraz promowaniem urzadzenia Delta
Printing System przez obecnych uzytkownikow prezentujgcych i publikujgcych rezultaty osiggniete dzieki
wykorzystaniu urzadzenia wyprodukowanego przez Spotke, znaczaco zwiekszajg zainteresowanie przysztych
potencjalnych klientow urzadzenia Delta Printing System. Mozliwos¢ wykonania struktur mikroelektronicznych
wczesniej niemozliwych do osiggniecia alternatywnymi metodami spotyka sie z uznaniem zaréwno w
srodowiskach akademickich, jak i przemystowych.

Metaliczne nanotusze:

Fundamentalne zatozenia koncepcji wytwarzania nanotuszow ukute przez Spdtke podczas opracowania
materiatéw przewodzacych dla technologii UPD, znalazty potwierdzenie wsrdd przedstawicieli Srodowisk
naukowych i przemystowych jako wyjgtkowo wartosciowe pod wzgledem wytwarzania nowych typow
urzadzen elektronicznych z wykorzystaniem technologii addytywnych. Zatozenia te odpowiadajg na wysokie
wymagania stawiane przez szybko rozwijajacy sie rynek wobec tuszéw przewodzacych, takie jak m.in.
mozliwos¢ ich wydajnego dozowania przy wysokim tadunku komponentu metalicznego. Wypracowany know-
how umozliwia obecnie Spodfce sprzedaz oferowanych tuszéw do rdznych segmentéw rynku elektroniki
drukowanej i stanowi dZzwignie do dalszej eksploracji tego kierunku rozwoju Spotki.

Rozwdj tej linii biznesowej generuje rosngcg sprzedaz. Unikalne wtasciwosci tuszéw XTPL zostaty docenione w
projektach klientéw operujgcych w sektorze nanotechnologii, wyswietlaczy OLED, czy urzadzen inteligentnych
dla technologii medycznych, przy wykorzystaniu technik druku inkjet, LIFT (ang. Laser Induced Forward
Transfer), technik typu micro-dispensing tuszéw o wysokiej lepkosci.

W laboratoriach Spoétki trwajg prace nad nowymi formulacjami nanotuszéw i planowane jest wprowadzenie
tych materiatéw do oferty XTPL w 2023 roku. W Okresie Sprawozdawczym Spétka prowadzita réwniez
rozmowy z liderami elektroniki wytwarzanej za pomocg metody addytywnej dotyczgce nawigzania partnerstw
strategicznych w obszarze tuszéw przewodzgcych. Sukces prowadzonych negocjacji i podjetej wspdtpracy
umozliwi ustanowienie dodatkowych kanatéw dystrybucji nanotuszéw oraz generowanie rosngcych
przychodow ze sprzedazy tej linii produktéw Spotki.

Przemystowe zastosowania rozwigzan technologicznych Spétki:
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W zakresie trzeciej, a zarazem kluczowej linii biznesowe]j Emitenta, jakg sg docelowe wdrozenia opracowanej
przez XTPL technologii na linie produkcyjne globalnych wytwdrcéw elektroniki, prowadzone byty prace w
dziewieciu projektach z portfela projektowego Spotki. Poza raportowanym portfelem Spdtka zamierza
utrzymywac do 5 projektow, ktére beda rozwijane w celu przeniesienia ich na wyzszy etap ewaluacji.

Niezaleznie od powyzszego, Emitent w Okresie Sprawozdawczym koncentrowat sie rowniez na realizacji innych
zadan zwigzanych z komercjalizacjg technologii UPD w zastosowaniach przemystowych. Najbardziej
Zaawansowane rozmowy i prace toczg sie wokot wytypowanych zastosowan zwigzanych z precyzyjng
depozycjg funkcjonalnych tuszéow do:

(a) napraw (ang. yield management) w obszarze wysokorozdzielczych wyswietlaczy typu OLED,

(b) napraw (ang. yield management) w branzy pétprzewodnikowej, w obszarze tzw. back-end processingu
chipéw potprzewodnikowych, oraz

(c) deponowania metalicznych tuszéw do tworzenia potgczen w potgczeniach o wysokiej gestosci upakowania
do zaawansowanych ptytek PCB.

(d) wytwarzania potaczen przewodzacych o tréjwymiarowej geometrii.

Niezaleznie miaty miejsce réwniez rozmowy z podmiotami przemystowymi, dotyczgce wykorzystania
technologii UPD w zakresie napraw w innych typach zaawansowanych urzagdzen. Powyzsze dotyczy naprawy
wyswietlaczy wykonanych w technologii micro-LED oraz naprawy defektéw w zaawansowanych uktadach
scalonych. Dla obu opisywanych zastosowan jednym z najwiekszych wyzwan przed dalszg komercjalizacjg
oraz obnizeniem ceny jednostkowej produktu koncowego byfa niska wydajnos¢ produkcji. Technologia
zaprezentowana przez Spotke moze rozwigzac ten problem i pomdc w popularyzacji nowych produktow
(wyswietlaczy micro-LED oraz wydajniejszych uktaddéw scalonych).

Poza znacznym zainteresowaniem rynku odnos$nie ewaluacji integracji technologii UPD w procesach
produkcyjnych, XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie komercjalizacji rozwigzan modutow
drukujgcych z trzema globalnymi producentami elektroniki uzytkowej (w Europie, Korei Potudniowej i USA)
oraz czterema integratorami przemystowymi i producentami maszyn przemystowych (na Tajwanie, w Korei
Potudnioweji USA). Sprzedaz modutéw drukujgcych z technologig UPD, a nastepnie dostarczanie materiatow
eksploatacyjnych oraz ptatne utrzymanie modutéw sg atrakcyjne finansowo dla Spétki. Zwiekszenie
roznorodnosci urzgdzen na rynku pozwoli na dotarcie do wiekszej ilosci klientdow oraz wejscie na nowe rynki.

W | pdtroczu 2023 roku Spétka otrzymata 2 zamdéwienia na moduty drukujgce do zastosowan przemystowych:

1) w dniu 26 maja 2023 r. - zamoéwienie na dostawe modutu drukujgcego do integracji przemystowe;j.
Zamawiajgcym partnerem byt jeden z kluczowych globalnych producentéw przemystowych maszyn
m.in. dla przemystu pétprzewodnikowego oraz wyswietlaczy wchodzacy w sktad indeksu NASDAQ
100;

2) wdniu 1 czerwca 2023 r. - zamdwienie na dostawe modutu drukujacego do integracji przemystowej.
Zamawiajgcym partnerem jest HB Technology - notowany na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Ptd.
producent przyrzgdéw do testowania i naprawy urzadzen dla najwiekszych globalnych producentéw
wyswietlaczy.
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Dziatania komercjalizacyjne w sektorze Flat Panel Display (ODR)

Spdtka kontynuuje wspdtprace z podmiotami bedgcymi producentami wyswietlaczy wysokorozdzielczych
wyswietlaczy dotyczacg naprawy defektéw Sciezek przewodzacych w warstwie elektrycznej, jak rowniez
wykorzystaniu technologii precyzyjnej depozycji materiatu do produkcji nowych typéw wyswietlaczy
opartych o technologie kropek kwantowych QD. Réwnolegle Spdtka rozpoczeta rozmowy oraz przystapita do
testow ewaluacyjnych z kolejnymi producentami wyswietlaczy w Chinach oraz Korei Potudniowe;j.

Na podstawie prowadzonych rozmdw oraz analizy rynku Spdtka koncentruje uwage rowniez na naprawie
defektow w wyswietlaczach typu micro-LED. Wyswietlacze te jako zrodto Swiatta wykorzystujg diody LED,
ktére ze wzgledu na swoj rozmiar mogg by¢ uzyte jako niezalezne piksele. Niestety najwiekszym wyzwaniem
w produkcji jest zapewnienie odpowiedniej wydajnosci. Wystarczy, ze jedna z kilkudziesieciu milionéw diod
LED nie zostanie odpowiednio zamontowana, aby wyswietlacz nie przeszedt testu jakosciowego. Dzieki
wykorzystaniu technologii UPD mozliwy bedzie ponowny montaz oraz zapewnienie potgczenia elektrycznego
diody micro-LED, co znaczgco zwiekszy wydajnos¢ procesu produkcyjnego.

W zakresie dziatart Emitenta w sektorze ODR nalezy wskazaé, ze w | potroczu 2023 roku kontynuowane byty
rozmowy z przedstawicielami koreanskiej firmy produkujgcej urzadzenia dla przemystu wyswietlaczy oraz z
uzytkownikiem koricowym jakim jest producent wyswietlaczy.

W pierwszym potroczu 2023 roku Emitent dostarczyt Delta Printing System jako urzgdzenie do walidacji
technologii w obszarze wyswietlaczy micro OLED nowej generacji o ultra-wysokiej rozdzielczosci celem
przyspieszenia procesu analiz i dostosowania rozwigzania XTPL do potrzeb koncowego Klienta.
Zamawiajgcym partnerem byt HB Technology - notowany na KOSDAQ 078150.KQ w Korei Ptd. - producent
przyrzadow do testowania i naprawy urzadzen dla najwiekszych globalnych producentéw wyswietlaczy.
Klientami HB Technology sg czotowi Swiatowi producenci tacy jak m.in. Samsung Display Corporation czy
Beijing BOE Display Technology. Akceptacja zamdwienia oznacza przejscie do kolejnego etapu prac nad
zastosowaniem technologii Spotki u koricowego klienta, wiodgcego producenta wyswietlaczy FPD.

Dziatania komercjalizacyjne w obszarze zaawansowanych uktadéw scalonych

Rozwigzanie technologiczne Spdétki polegajgce na mozliwosci druku materiatem o bardzo wysokiej lepkosci
na tréjwymiarowych topografiach podtoza pozwolito skupi¢ uwage producentdéw zaawansowanych uktadow
scalonych. Dzieki technologii UPD mozliwe jest precyzyjne wykonanie potaczen elektrycznych w uktadach SiP
(ang. System-in-Package), ktére polegajg na integracji dwoch lub wiecej uktadéw scalonych w jednej
obudowie. Podmioty z ktérymi prowadzone sg rozmowy sg na liscie najwiekszych producentéw globalnych
w tym obszarze, majacy siedziby w Ameryce Pétnocnej, Azji oraz Europie.
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3.7.2.0siggniecia i postepy w pracach badawczo-rozwojowych

1. Rozwdj tuszow na bazie ztota o rekordowym stezeniu materiatu, w poréwnaniu z innymi produktami
dostepnymi na rynku.

2. Rozwdj pasty bazujacej na nanoczastkach miedzi i srebra oraz metody druku, umozliwiajgcej
tworzenie $ciezek przewodzgcych na powierzchniach tréjwymiarowych. Wspomniana technologia
pozwala na druk na podtozach ze schodkami o wysokosci od 10 um (pasty miedziane) do 80 um (pasty
srebrne). Dodatkowo opracowano technologie spiekania wydrukowanych materiatéw w celu
uzyskania przewodnosci na poziomie przekraczajgcym 25% przewodnosci danego metalu.

3. Opracowanie techniki druku oraz rozwdj pasty na bazie nanoczastek srebra, umozliwiajgcych
naprawianie pofgczen elektrycznych na krawedziach. Metoda ta pozwala na tworzenie na
krawedziach srebrnych struktur przewodzacych (tgczac elektrody po dwodch stronach podtoza
poprzez krawedz) o szerokosciach mniejszych niz 20 um zaréwno na substratach elastycznych, jak
i sztywnych.

4. Implementacja nowych funkcjonalnosci w urzadzeniu Delta Printing System, w tym instalacja
specjalistycznego uchwytu umozliwiajgcego precyzyjng manipulacje probka podczas druku na
krawedzi.

5. Implementacja technologii sztucznej inteligencji do automatyzacji procesu druku - automatycznego
pozycjonowania gtowicy drukujgcej w urzadzeniu Delta Printing System.

W ramach prac badawczo-rozwojowych skoncentrowalismy sie na tworzeniu zaawansowanych past
bazujgcych na nanoczgstkach miedzi i srebra, dostosowanych do specyficznych wymagan technologicznych.
Dla pasty miedzianej osiggnelismy zdolnos$¢ pokrywania schodkéw o wysokosci 10 um z jednoczesnym
tworzeniem linii o szerokosci 20 um i stosunku wysokosci do szerokosci wynoszagcym 1. Co wiecej,
zapewnilismy minimalng przewodnos¢ elektryczng wynoszaca 25% przewodnosci litej miedzi. Jesli chodzi o
paste srebrng, zostata ona zoptymalizowana w taki sposdb, aby skutecznie pokrywata schodki o wysokosci 80
um, przy zachowaniu stosunku wysokosci do szerokosci wynoszgcego 1 . W tym przypadku osiggnelismy
przewodnosc¢ elektryczng co najmniej na poziomie 30% wartosci przewodnosci litego srebra.

it det | |mag = HEW Wi
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Oparte na nanoczastkach srebra tusze przewodzace XTPL cieszg sie zainteresowaniem producentéw z
réznych sektoréw przemystu oraz ekspertéw naukowych ze wzgledu na ich wtasciwosci fizykochemiczne. W
odpowiedzi na rosngce zainteresowanie rynku tymi nanotuszami, ktére sg chronione zgtoszeniami
patentowymi, podejmowane sg kroki w kierunku rozszerzenia oferty Spoétki o nowe produkty. Aktualnie
Spotka wspdtpracuje z jednostkami B+R w Europie i USA, aby zweryfikowa¢ kompatybilnos$¢ oraz atrakcyjnosc¢
stosowania nowych formulacji stworzonych przez XTPL dla specyficznych metod druku, takich jak: LIFT (Laser

Induced Forward Transfer), druk Aerosol lJet (z systemami ultrasonicznymi) czy druk elektro-
hydrodynamiczny (EHD).

Opracowalismy technike druku w potaczeniu z rozwojem pasty bazujgcej na nanoczastkach srebra, ktére
skupiajg sie na naprawie potgczen elektrycznych na krawedziach. Nasza metoda umozliwia tworzenie
srebrnych struktur przewodzacych o szerokosciach ponizej 20 um na krawedziach zaréwno substratow
elastycznych, jak i sztywnych. Dodatkowo w ramach ulepszen urzadzenia Delta Printing System
wprowadzilismy nowe funkcjonalnosci, w tym specjalistyczny uchwyt do precyzyjnej manipulacji prébkg w
trakcie druku na krawedzi.
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—100 ym—

W | pétroczu 2023 roku Spdtka skupita sie réwniez na zwiekszeniu mozliwosci druku automatycznego.
Implementacja technologii sztucznej inteligencji do automatyzacji procesu druku w urzadzeniu Delta Printing
System pozwala na automatyczne pozycjonowanie gtowicy drukujacej wzgledem podloza. Algorytm sztuczne;j
inteligencji zintegrowany ze zmotoryzowang kamera daje szereg nowych funkcjonalnosci, w tym
automatyczne utrzymanie dyszy drukujacej w polu widzenia kamery, samoczynng korekcje ostrosci obrazu
dyszy oraz automatyczne rozpoznawanie i lokalizacja koncéwki dyszy drukujgcej w obrazie. Automatyzacja
procesu przy uzyciu sztucznej inteligencji pozwala na tworzenie ztozonych struktur z minimalnym udziatem
lub nawet brakiem operatora w trakcie procesu druku. Implementacja tej funkcji jest kluczowa zaréwno dla
przemystowych systemow drukujgcych, jak i urzadzenia laboratoryjnego Delta Printing System.

Kamienie milowe osiggniete przez Emitenta w | pdtroczu 2023 roku:

1. Opracowanie past na bazie ztota o stezeniu metalu przewyziszajgcym konkurencyjne produkty
dostepna na rynku.

2. Ukonczenie prac nad pastg bazujgcg na nanoczastkach miedzi i srebra oraz wdrozenie technologii
druku na powierzchniach tréjwymiarowych, gdzie wydrukowane struktury charakteryzujg sie
stosunkiem wysokosci do szerokosci wynoszagcym 1 i przewodnoscig elektryczng powyzej 25%
przewodnosci litego metalu.

3. Opracowanie technologii umozliwiajgcej efektywne naprawy potaczen elektrycznych na krawedziach
przy zachowaniu precyzyjnej szerokosci S$ciezek. Opracowanie pecjalistycznego uchwytu w
urzadzeniu Delta Printing System do manipulacji probka podczas druku na krawedzi.

4. Automatyzacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wdrozenie technologii sztucznej inteligenc;ji
do automatycznego pozycjonowania gtowicy drukujgcej, co przyczynia sie do wyzszej efektywnosci i
precyzji procesu druku.
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3.7.3.Dziatania _podejmowane przez Emitenta w zakresie ochrony wtasnosci intelektualnej i
przemystowej

W procesach komercjalizacji rozwigzan technologicznych zaprojektowanych i uruchomionych przez Spétke,
istotng role odgrywa polityka budowania rodziny patentowej. Wtasnos¢ intelektualna jest produktem i
przewagg konkurencyjng XTPL, dlatego rozwdéj chmury patentowej ma duzy wptyw na wartos¢ firmy - wielko$¢
i odpowiednia ochrona chmury sg kluczowe dla pozycji rynkowej. Rozwigzania XTPL sg chronione od momentu
zgtoszenia patentowego we witasciwym urzedzie.

Spotka wyrdznia 5 grup patentowych dla swojej technologii oraz opartej o nig produktow:

1. Proces UPD - patenty opisujgce proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urzagdzenie wykorzystywane do
tego procesu;

2. Nanotusze - patenty zabezpieczajgce rozne formulacje nanotuszu;

3. Oprogramowanie - patenty zabezpieczajgce rozwigzania zaimplementowane w oprogramowaniu
sterujgcym urzadzenia drukujgce;

4. Pola aplikacyjne - patenty opisujgce rozwigzania konkretnych probleméw technologicznych z
wykorzystaniem metody UPD;

5. Charakteryzacja i kontrola jakosci - patenty zwigzane z charakteryzacjg i kontrolg jakosci wybranych
elementéw gtowicy drukujacej.

W | potroczu 2023 roku Spotka kontynuowata dziatania zwigzane z rozwojem chmury patentowej, tj.

1) wdniu 8 marca 2023 roku Emitent uzyskat informacje o przyznaniu przez Malezyjski Urzad Patentowy
patentu na metode formowania linii o szerokosci ponizej 1 mikrometra z wykorzystaniem
opracowanego tuszu zawierajgcego nanoczastki srebra tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "Bottom-up method for forming wire structures upon a substrate" (Emitent przekazat
te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 7/2023 z dnia 10 marca 2023 roku);

2) w dniu 14 marca 2023 roku Emitent uzyskat informacje o walidacji przez Niemiecki Urzad Patentow i
Znakow Towarowych patentu na metode precyzyjnego sterowania pozycjg gtowicy drukujacej oraz
kontroli odlegtosci pomiedzy gtowicg drukujacg i podtozem tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "Methods of detecting and adjusting contact of a micro-structural fluid ejector to a
substrate and method of detecting a fault condition in fluid flow from a micro-structural fluid ejector
onto a substrate” (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 9/2023 z dnia 14
marca 2023 roku);

3) w dniu 16 marca 2023 Spdtka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Chinski Urzad
Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "Method of printing fluid" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI
numer 10/2023 z dnia 17 marca 2023 roku);

4) w dniu 17 marca 2023 Spdtka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu Spétce przez Urzad
Patentéw i Znakdw Towarowych Standw Zjednoczonych patentu na metode charakteryzowania i
optymalizowania przeptywu tuszu w glowicy drukujacej tj. dla zgtoszenia patentowego
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zatytutowanego "Method of estimating an output diameter of a capillary tube, and related methods"
(Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 11/2023 z dnia 17 marca 2023
roku);

5) w dniu 17 marca 2023 Spdtka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu Spétce przez Chinski
Urzad Patentowy patentu na urzadzenie drukujace wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej
Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Fluid printing apparatus" (Emitent
przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 12/2023 z dnia 20 marca 2023 roku);

6) w dniu 21 marca 2023 Spdtka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Japonski Urzad
Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "Method of printing fluid" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI
numer 13/2023 z dnia 22 marca 2023 roku);

7) w dniu 19 kwietnia 2023 roku Emitent otrzymat informacje o warunkowym przyznaniu przez Urzad
Patentow i Znakéw Towarowych Standw Zjednoczonych patentu na urzadzenie drukujace
wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "Fluid printing apparatus" (Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI
numer 17/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku);

8) w dniu 19 kwietnia 2023 Spodtka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Urzad
Patentéw i Znakéw Towarowych Standw Zjednoczonych patentu na metode Ultra-Precyzyjnej
Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Method of printing fluid" (Emitent
przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 18/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku);

9) w dniu 29 maja 2023 roku Emitent otrzymat informacje o przyznaniu przez Urzad Wtasnosci
Intelektualnej Wietnamu patentu na metode formowania linii o szerokosci ponizej 1 mikrometra z
wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego nanoczastki srebra tj. dla zgtoszenia
patentowego zatytutowanego "Bottom-up method for forming wire structures upon a substrate"
(Emitent przekazat te informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 22/2023 z dnia 1 czerwca 2023
roku).

Ponadto po Okresie Sprawozdawczym:

1) w dniu 26 lipca 2023 Spodtka otrzymata informacje o przyznaniu przez Urzad Patentow i Znakow
Towarowych Stanéw Zjednoczonych patentu zatytutowanego "Method of estimating a line width of
a nanoparticle line formed using a capillary tube, and related methods" (Emitent przekazat te
informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 40/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku);

2) wdniu 3 sierpnia 2023 Spétka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Japoniski Urzad
Patentowy patentu na urzadzenie drukujgce wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji
tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Fluid printing apparatus" (Emitent przekazat te
informacje w raporcie biezgcym ESPI numer 42/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku).

W procesie zgtaszania wnioskéw patentowych Spdtka stosuje sie do zalecer wspdtpracujgcych z nig kancelarii
patentowych oraz doradcéw wchodzgcych w sktad zarzgdu XTPL Inc. z siedzibg w USA. Zalecenia dotyczg m.in
odpowiedniego tgczenia opracowanych nowych rozwigzan technologicznych oraz wynalazkéw za pomoca
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jednego wniosku patentowego. Taka praktyka wptynie na zwiekszenie jakosci poszczegdlnych zgtoszen i w

rezultacie wzmocnieni poziom ochrony wtasnosci intelektualnej Spoétki.

Na Date Raportu Spdtka posiada tgcznie 26 zgtoszen patentowych. Na Date Raportu Spdtka posiada 8

przyznanych patentéw, obowigzujgcych na terenie m.in. Japonii, Chin, Korei Potudniowej, Niemiec, Stanéw

Zjednoczonych Ameryki. Na Date Raportu Spoétka posiadata zarejestrowane znaki towarowe w Urzedzie

Patentowym RP oraz w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, a takze w Chinach.

3.7.4.7darzenia w Okresie Sprawozdawczym

Data

Wydarzenie

Raport biezacy

4 stycznia 2023 r.

Spoétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK
Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia
Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie
wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy South China
University of Technology w Guangzhou, Chiny.

ESPInr1/2023 z
dnia 4 stycznia
2023 roku

19 stycznia 2023 r.

Spoétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK
Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia
Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie
wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy University of
Electronic Science and Technology of China w Chengdu.

ESPI nr 3/2023 z
dnia 19 stycznia
2023 roku

6 lutego 2023 r.

Spoétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK
Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia
Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie
wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy Beijing Institute of
Technology w Pekinie.

ESPI nr 5/2023 z
dnia 6 lutego
2023
roku

8 marca 2023 r.

Spoétka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK
Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzgdzenia
Delta Printing System. Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie
wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy School of
Integrated Circuits, Guangdong University of Technology.

ESPI nr 6/2023 z
dnia 8 marca
2023 roku

8 marca 2023 r.

Spoétka otrzymata informacje o przyznaniu przez Malezyjski Urzad
Patentowy patentu na metode formowania linii o szerokosci
ponizej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu
zawierajgcego nanoczastki srebra tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "Bottomup method for forming wire structures
upon a substrate".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 22-go
marca 2016 roku. Jest to réwniez data, od ktdrej obowigzuje
ochrona wynalazku.

ESPI nr 7/2023 z
dnia 10 marca
2023
roku

9 marca 2023 r.

Transakcja pakietowa zbycia 50.000 sztuk akcji przez Sebastiana
Mtodzinskiego i spadek z 10,650% do 8,186% udziatu w kapitale
zaktadowym Spotki.

ESPI nr 8/2023 z
dnia 13 marca
2023
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Data

Wydarzenie

Raport biezacy

roku

14 marca 2023 .

Spoétka otrzymata informacje o walidacji przez Niemiecki Urzad
Patentow i Znakéw Towarowych patentu na metode precyzyjnego
sterowania pozycjg gtowicy drukujgcej oraz kontroli odlegtosci
pomiedzy gtowicg drukujacg i podtozem tj. dla zgtoszenia
patentowego zatytutowanego “Methods of detecting and
adjusting contact of a micro-structural fluid ejector to a substrate
and method of detecting a fault condition in fluid flow from a
micro-structural fluid ejector onto a substrate”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 15-go
kwietnia 2019 roku.

ESPI nr 9/2023 z
dnia 14 marca
2023
roku

16 marca 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez
Chinski Urzad Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej
Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego “Method
of printing fluid”. Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata
rozpoczeta 1 lutego 2019 roku.

ESPI nr 10/2023
z dnia 17 marca
2023
roku

17 marca 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu Spétce
przez Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Standow
Zjednoczonych patentu na metode charakteryzowania i
optymalizowania przeptywu tuszu w gtowicy drukujgcej tj. dla
zgtoszenia patentowego zatytutowanego “Method of estimating
an output diameter of a capillary tube, and related methods”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 12
lutego 2020 roku

ESPI nr 11/2023
z dnia 17 marca
2023
roku

17 marca 2023 .

Spoétka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez

Chinski Urzad Patentowy patentu na urzadzenie drukujgce
wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla
zgtoszenia  patentowego  zatytutowanego  “Fluid  printing
apparatus”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1
lutego 2019 roku.

ESPI nr 12/2023
z dnia 20 marca
2023
roku

21 marca 2023 r.

Spoétka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez
Japonski Urzad Patentowy patentu na metode Ultra-Precyzyjnej
Depozycji tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego “Method
of printing fluid”.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1
lutego 2019 roku.

ESPI nr 13/2023
z dnia 22 marca
2023
roku
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Data

Wydarzenie

Raport biezacy

29 marca 2023 r.

W dniu 29 marca 2023 r. strony Umowy (Nano Dimension i XTPL
S.A.) uzgodnity, ze z sukcesem zrealizowano kluczowe elementy
czwartego etapu prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej
dziatan okreslonych w Umowie. Strony ustality, ze zaakceptowanie
kluczowych prac przewidzianych w tym etapie oznacza
uruchomienie transzy pfatnosci dla Spdtki w  wysokosci
odpowiadajgcej zrealizowanym elementom i zgodnej z ich wycena.
Przychody z tego tytutu zostang rozpoznane w | kwartale 2023 r. i
znaczgco wptyng na wyniki finansowe w tym okresie. Strony
ustality ponadto kontynuacje prac w pozostatych elementach
czwartego etapu prac badawczo rozwojowych zgodnie z Umowa
oraz rozpoczety wspdlne definiowanie kolejnych faz wspdtpracy
komercyjnej, obejmujgcej dalsze zlecenia w celu opracowania
metody wytwarzania specjalnej formulacji tuszu przewodzgcego
prad elektryczny do przemystowych zastosowan w produktach
Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB.

ESPI nr 14/2023
z dnia 30 marca
2023
roku

11 kwietnia 2023 r.

Spotka potwierdzita kolejne zamdwienie ztozone przez Yi Xin HK
Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach na dostawe urzadzenia
Delta Printing System. Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie
wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy University of
Tianjin.

ESPI nr 15/2023
z dnia 11
kwietnia 2023
roku

19 kwietnia 2023 r.

Spoétce zostat warunkowo przyznany przez Urzad Patentow i
Znakdéw Towarowych Standéw Zjednoczonych patent na urzadzenie
drukujgce wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji
tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Fluid printing
apparatus".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 1
lutego 2019 roku. Jest to rowniez data, od ktdérej obowigzuje
ochrona wynalazku. Spétka w swoim portfolio posiada aktualnie 26
zgtoszen patentowych i fgcznie 7 przyznanych patentéw.
Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest
whniesienie opfaty za jego wydanie do dnia 13 lipca 2023 roku.

ESPI nr 17/2023
z dnia 20
kwietnia 2023
roku

19 kwietnia 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez
Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Standéw Zjednoczonych
patentu na metode Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgtoszenia
patentowego zatytutowanego "Method of printing fluid".

ESPI nr 18/2023
z dnia 20
kwietnia 2023
roku
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Data

Wydarzenie

Raport biezacy

12 maja 2023 r.

Zarzad XTPL S.A. podjat i ogtosit decyzje o zamiarze dalszego
finansowania Spdétki opartego m.in. na pozyskaniu Srodkow
finansowych z emisji nowych akcji. Intencjg Zarzadu Spdtki jest
przeprowadzenie emisji do 275.000 akcji zwyktych na okaziciela
skierowanej do inwestoréw spetniajgcych wymogi okreslone w
uchwale emisyjnej. Srodki pozyskane z emisji akcji maja postuzy¢
wspoffinansowaniu czesci z zaplanowanych inwestycji na tgczng
kwote okoto 60 mIn zt w latach 2023-2026 w trzech kluczowych
obszarach biznesowych: sprzedazy, produkcji oraz B+R, przy czym
Srodki pozyskane z emisji akcji majg pozwoli¢ na sfinansowanie
okoto potowy wymaganej kwoty inwestycji. Pozostata czes¢ ma
zosta¢ sfinansowana z wykorzystaniem S$rodkéw witasnych,
potencjalnych sSrodkéw grantowych oraz kapitatu dtuznego.

ESPI nr 19/2023 z
dnia 12 maja 2023
roku

26 maja 2023 r.

Emitent przyjat zamdwienie na dostawe modutu drukujgcego do
integracji przemystowej. Zamawiajgcym partnerem jest jeden z
kluczowych globalnych producentéw przemystowych maszyn m.in.
dla przemystu pétprzewodnikowego oraz wyswietlaczy wchodzacy
w sktad indeksu NASDAQ 100. Akceptacja zamdwienia oznacza
dostarczenie technologii XTPL do zbudowania prototypu
przemystowego urzgdzenia o szerokim zakresie zastosowan wsréd
klientéw partnera.

ESPI nr 21/2023 z
dnia 26 maja 2023
roku

29 maja 2023 r.

Spotka otrzymata informacje o przyznaniu przez Urzad Wtasnosci
Intelektualnej Wietnamu patentu na metode formowania linii o
szerokosci ponizej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego
zawierajgcego nanoczastki srebra tj. dla zgtoszenia
patentowego zatytutowanego "Bottom-up method for forming
wire structures upon a substrate".

tuszu

ESPInr22/2023 z
dnia 1 czerwca
2023 roku

1 czerwca 2023 r.

Emitent potwierdzit przyjecie zamowienia na dostawe modutu
drukujacego do integracji przemystowej. Zamawiajgcym
partnerem jest HB Technology - notowany na KOSDAQ 078150.KQ
w Korei Ptd. producent przyrzadow do testowania i naprawy
urzadzen dla najwiekszych globalnych producentow wyswietlaczy.
Klientami HB Technology sg czotowi swiatowi producenci tacy jak
m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display
Technology. To trzecia transakcja sprzedazy modutu drukujgcego
do integracji przemystowe;.

ESPInr23/2023 z
dnia 1 czerwca
2023 roku
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Data

Wydarzenie

Raport biezacy

12 czerwca 2023 r.

W dniu 12 czerwca 2023 roku odbyto sie Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spotki w celu podwyzszenia kapitatu i
przeprowadzenia emisji do 275.000 akcji zwyktych na okaziciela (o
zwotaniu zgromadzenia Emitent informowat w dniu 14 maja 2023
roku, raport biezgcy ESPI numer 20/2023).

Po odbyciu zgromadzenia Zarzad Emitenta poinformowat o
uchwatach  podjetych  podczas  zgromadzenia
akcjonariuszach, ktérzy posiadali co najmniej 5% gtosdow na
zgromadzeniu.

oraz o

ESPI nr 25/2023
oraz 26/2023 z
dnia 12 czerwca
2023 roku

22 czerwca 2023 r.

Zarzad Emitenta, w nawigzaniu do raportu biezgcego ESPI nr
27/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., poinformowat, ze w dniu 22
czerwca 2023 roku zostat zakonczony, prowadzony przez Trigon
Dom Maklerski S.A., proces budowania ksiegi popytu na nie wiecej
niz 275.000 akcji zwyktych na okaziciela serii V Spétki emitowanych
na podstawie uchwaty nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spotki z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie
podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spotki poprzez emisje akcji
zwyktych na okaziciela serii V z wytgczeniem w catosci prawa
poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spotki oraz ubiegania sie o
dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku
regulowanym.

W zwigzku z powyzszym, w dniu 22 czerwca 2023 r., po rozwazeniu
wynikow procesu budowania ksiegi popytu oraz rekomendacji
Trigon Dom Maklerski S.A., Zarzad Spétki ustalit cene emisyjng akcji
serii V na 133 zt za jedng akcje serii V oraz zdecydowat ztozy¢
inwestorom oferty objecia akcji serii V po ustalonej cenie emisyjnej
w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej Uchwatg Emisyjng, tj. w
stosunku do 275.000 akcji serii V.

ESPI nr30/2023
z dnia 22
czerwca 2023 r.

22 czerwca 2023 r.

Spotka potwierdzita zamodwienie ztozone przez Wydziat Inzynierii
Elektrycznej i Komputerowe] na Uniwersytecie Northeastern w
Bostonie. Urzadzenie bedzie stuzyto grupie badawczej BEST (ang.
Bendable Electronics and Sustainable Technologies), ktérej
liderem jest prof. Ravinder Dahiya, w badaniach nad gietka
elektronikg oraz "elektroniczng skérg" i ich zastosowaniem miedzy
innymi w robotyce, urzadzeniach nanosznych ang. wearables czy
rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistosci. Prof. Ravinder Dahiya
prowadzit wczesniej grupe badawczg BEST na Uniwersytecie w
Glasgow, gdzie juz wczedniej badania byty prowadzone na
urzgdzeniu Delta Printing System, bedgcym jednym z 4 pierwszych
zainstalowanych na S$wiecie. Po przeniesieniu na Uniwersytet
Northeastern ~w  Bostonie Profesor Dahiya postanowit
kontynuowa¢ swoje badania z wykorzystaniem miedzy innymi
urzadzenia dostarczonego przez Spotke. Byta to druga transakcja

ESPI nr 28/2023
z dnia 22
czerwca 2023 r.
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sprzedazy urzadzenia Delta Printing System na rynek USA,
pierwsza do instytutu badawczego.

22 czerwca 2023 r.

Spoétka potwierdzita zamodwienie ztozone przez klienta na dostawe
urzadzenia Delta Printing System. XTPL dostarczy swoje urzgdzenie
do laboratorium  niemiecko-amerykanskiego  konsorcjum
rozwijajgcego sprzet i oprogramowanie do zaawansowanej analizy
danych i uczenia maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech.
Urzadzenie XTPL Delta Printing System zostanie wykorzystane do
prototypowania nowej generacji procesorow opartych o
rozwigzania opto-elektroniczne, ktérych innowacyjna konstrukcja
niesie potencjat istotnej redukcji rozmiaréw oraz zwiekszenia mocy
obliczeniowej, umozliwiajgc przetwarzanie
sztucznej inteligencji. Sukces prototypu moze przyczyni¢ sie do
wprowadzenia  technologii XTPL do produkcji  wysoce
innowacyjnych produktéw Klienta.

Zaawansowane

ESPI nr 31/2023
z dnia 23
czerwca 2023 r.

30 czerwca 2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyto sie Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spoétki. Zgromadzenie zostato
zwotane w dniu 3 czerwca 2023 roku (raport biezacy ESPI nr
24/2023), a nastepnie w dniu 22 czerwca 2023 roku Emitent
uzupetnit dokumentacje o raport niezaleznego biegtego rewidenta
z wykonania ustugi w zakresie oceny sprawozdania ©
wynagrodzeniach XTPL S.A. sporzgdzonego za 2022 rok (raport
biezgcy ESPI nr 29/2023).

Po przeprowadzeniu zgromadzenia Emitent opublikowat Wykaz
akcjonariuszy posiadajgcych co najmniej 5% liczby gtoséw na
zgromadzeniu (raport biezgcy ESPI nr 34/2023) oraz uchwaty
podjete podczas zgromadzenia (raport biezgcy ESPI nr 35/2023).

ESPI nr 34/2023
oraz 35/2023 z
dnia 30 czerwca
2023 roku

30 czerwca 2023 r.

W zwigzku z uptywem dotychczasowe] kadencji Rady Nadzorczej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca
2023 roku podjeto uchwate w sprawie ustalenia liczby cztonkéw
Rady Nadzorczej obecnej kadencji na liczbe 6 cztonkéw oraz
powotato Rade Nadzorczg nowej kadencji w sktadzie:

1. Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady Nadzorczej;

2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej;
3. Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej;

4. Beata Turlejska - Cztonek Rady Nadzorczej;

5. Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej;

6. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo w dniu 30 czerwca 2023 roku w zwigzku z uptywem
dotychczasowej kadencji Zarzadu, Rada Nadzorcza powofata
Zarzad nowej kadencji w skfadzie:

ESPI nr 36/2023
z dnia 30
czerwca 2023
roku
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Data Wydarzenie Raport biezacy
1. Filip Granek - Prezes Zarzadu;
2. Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu.

3.7.5.Wydarzenia branzowe

Spdtka, w celu skutecznej promocji swojej unikalnej technologii i produktéw, bierze aktywny udziat w licznych
konferencjach branzowych o wysokiej renomie na arenie miedzynarodowe]. Prezentowane przez Spotke
rozwigzania technologiczne sg wysoko oceniane przez ekspertow w danych dziedzinach, dzieki czemu XTPL
otrzymuje liczne zaproszenia do prelekcji poswieconych najnowszym osiggnieciom technologicznym.

W | pétroczu 2023 Spodtka uczestniczyta w 7 wydarzeniach branzowych:

1. MEMS 2023, 15-19 stycznia, Monachium, Niemcy podczas ktérego zaprezentowane zostaty wyniki
prac B+R Spétki opisujgce unikalnosé technologii UPD w wytwarzaniu zaawansowanych systemow
micro-electro mechanicznych MEMS oraz innowacyjnego sposobu integracji ich w uktadach
scalonych polegajgcego na wykorzystaniu urzadzenia Delta Printing System jako alternatywy dla
mikromontazu elektronicznego.

2. LOPEC 2023, 28 lutego — 2 marca, Monachium, Niemcy, podczas ktdrego Spotka prezentowata oferte
tuszéw przewodzgcych na bazie nanoczgstek srebra oraz urzadzenie Delta Printing System do
zaawansowanych prac B+R w zaawansowanej mikro-elektronice. Oferta Spotki spotkata sie z duzym
entuzjazmem odwiedzajgcych hale targowg, koniczgc 2 dniowa wystawe z wynikiem ponad 100
rozmoéw z potencjalnymi klientami rozwigzan Spotki.

3. THE ISRAELI CONFERENCE ON ADDITIVE MANUFACTURING: Research To Applications ICAM 2023, 13
marca, Kfar Maccabiah, Izrael, podczas ktérego Spodtka zaprezentowata najnowsze osiggniecia w
wytwarzaniu struktur mikroelektronicznych wykonane dzieki technologii UPD. Wydarzenie byto
istotne dla promocji technologii i produktéw Spoétki na rynku Izraelskim bedgcym obecnie jednym z
pionieréw wdrazania megatrenddw rozwoju elektroniki.

4. TechBlick Additive Electronics in Semiconductor Packaging and PCBs, 29-30 marca, Online, gdzie
zaprezentowane zostaty wyniki zastosowania technologii Spétki do mikromontazu w
zaawansowanych uktadach scalonych. Wydarzenia TechBlick cieszg sie globalnym zasiegiem i
zainteresowaniem wsrod kluczowych graczy w branzy elektroniki.

5. Smart Systems Integration (SSI), 28-30 marca, Bruges, Belgia, no ktorym mozliwo$¢ druku na
strukturach 3D zostata zaprezentowana przedstawicielom najwazniejszych firm z branzy
potprzewodnikowej w Europie.

6. Rapid.Tech 3D exhibition, 9-11 maja 2023, Erfurt, Niemcy, podczas ktérego Emitent zostat finalistg
3D Pioneers Challenge i miat mozliwos¢ przedstawienia gtowicy drukujacej w technologii UPD
spotecznosci zwigzanej z technologig addytywna.

7. TechBlick Innovation Festival, 22 czerwca 2023 roku, podczas ktorego wstep online na konferencje
byt darmowy i ogdélnodostepny, co zgromadzito bardzo wielu zainteresowanych z catego $wiata, a
prezentacje technologii Spotki oglagdato ponad 300 jej uczestnikdw.
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3.7.6.Wydarzenia inwestorskie

Spoétka przyktada duzg wage do komunikacji z interesariuszami rynku kapitatowego. W celu realizacji
standardow w zakresie tadu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia statego i réwnego dostepu do
informacji o Spétce dla wszystkich interesariuszy, oraz wychodzgc naprzeciw ich potrzebom podejmuje liczne
dziatania w zakresie relacji inwestorskich. Ponizej opisano kluczowe wydarzenia i dziatania z | pdtrocza 2023
roku skierowane do rynku kapitatowego.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyty sie dwie wideokonferencje wynikowe z udziatem Zarzgdu XTPL - pierwsze
spotkanie w jezyku polskim, drugie w jezyku angielskim. Podczas obu wideokonferencji Zarzad Spofki
zaprezentowat wyniki finansowe za 2022 rok oraz najwazniejsze wydarzenia i osiggniecia tego okresu.

W zwigzku z publikacjg w dniu 17 maja 2023 roku raportu kwartalnego za | kwartat 2023 roku, Emitent w dniu
18 maja 2023 roku zorganizowat prezentacje wynikéw. Podczas tego wydarzenia cztonkowie Zarzgdu Spofki
przedstawili wyniki finansowe i operacyjne Spoétki osiggniete w | kwartale 2023 roku.

Jednoczesnie, Spotka w 2023 roku wzieta udziat w kilku waznych krajowych i miedzynarodowych konferencjach
z udziatem inwestorow oraz analitykéw. Emitent podsumowat te wydarzenia ponizej.

Konferencje inwestorskie, ktore miaty miejsce w Okresie Sprawozdawczym:

1. Ksigzeca Street 12, Warszawa, 18.03.2023
GPW Innovation Day, online, 19-20.04.2023
Equity Forum German Spring Conference, Frankfurt, 15.05.2023
ACATIS Investment KVG mbH Value-Konferenz, Frankfurt, 2.06.1023
Webinar z inwestorami na portalu StockWatch.pl, online, 13.06.2023

A W

Ponadto, Spdtka dba o regularng komunikacje z rynkiem kapitatowym m.in. poprzez stale aktualizowang strone
internetowg z wyodrebnionym serwisem relacji inwestorskich, na ktérej zamieszczane sg aktualne materiaty
informacyjne (komunikaty prasowe, prezentacje, newsletter), publikacje krotkich informacji z zycia XTPL w
kanatach mediéw spotecznosciowych (linkedin), publikacje wybranych materiatéw wideo w serwisie youtube.
Dodatkowo, Emitent stara sie w mozliwie najkrotszym czasie rzetelnie odpowiadac na pytania przestane przez
inwestoréw indywidualnych. W celu utatwienia kontaktu ze Spdétka, w serwisie relacji inwestorskich w zaktadce
“Kontakt” wskazane zostaty dane kontaktowe dla inwestoréow indywidualnych, inwestorow instytucjonalnych
i analitykdw oraz dla dziennikarzy.

3.7.7.Zdarzenia po Dniu Bilansowym

Data Wydarzenie Raport biezacy
12 lipca 2023 r. Zarzad Emitenta, w nawigzaniu do raportu biezgcego ESPI nr | ESPI nr 37/2023
30/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku oraz raportu biezgcego ESPI | z dnia 12 lipca
nr 27/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku i wczesniejszych, | 2023 roku
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poinformowat, ze w dniu 12 lipca 2023 roku zakoriczona zostata
subskrypcja akcji serii V Emitenta.

W dniu 12 lipca 2023 Zarzad Emitenta ztozyt oswiadczenie o
dookresleniu kapitatu zaktadowego w statucie Spotki, w ten
sposodb, ze kapitat zaktadowy Spétki wynosi 230.422,20 zt i dzieli sie
na 2.304.222 akcje zwykte na okaziciela o wartosci nominalnej 0,10
zt kazda.

Wartos¢ pozyskanego finansowania w ramach przeprowadzonej oferty
akcji serii V wyniosta 36.575.000 zt.

24 lipca 2023 r.

Spotka potwierdzita zamowienie ztozone przez osrodek naukowo-
badawczy CENIMAT|i3N w Portugalii na dostawe urzadzenia Delta
Printing System.

Delta Printing System bedzie uzywany przez naukowcéw z grupy
Advanced Functional Materials for Micro and Nanotechnologies
(AFMMN), ktéra jest jednym z trzech Zespotéw Badawczych w
CENIMAT|i3N w Portugalii. Grupa AFMMN jest ukierunkowana na
procesy wytwarzania i analizy poétprzewodnikow, i posiada duze
doswiadczenie w opracowywaniu materiatéw dla kluczowych
technologii prorozwojowych. Akcent prac kitadziony jest na
wtasciwosci materiatow w skali nano dla branz takich jak
elektronika i optoelektronika. Urzadzenie ma by¢ dostarczone do
konca 2023 roku.

CENIMAT|i3N jest portugalskim osrodkiem naukowo-badawczym
sponsorowanym przez Ministerstwo Nauki, Techniki i Szkolnictwa
Wyzszego, za posrednictwem Fundacji na rzecz Nauki i Techniki.
Od wielu lat jest wiodgcym w skali miedzynarodowej osrodkiem w
dziedzinie inzynierii i materiatoznawstwa.

ESPI nr 39/2023
z dnia 24 lipca
2023 roku

26 lipca 2023 r.

Spoétka otrzymata informacje o przyznaniu przez Urzad Patentow i
Znakéw  Towarowych  Standw  Zjednoczonych  patentu
zatytutowanego "Method of estimating a line width of a
nanoparticle line formed using a capillary tube, and related
methods".

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 8-go
czerwca 2020 roku. Jest to rowniez data, od ktdrej obowigzuje
ochrona wynalazku. Ostatecznym wymogiem formalnym
uzyskania patentu jest wniesienie optaty za jego wydanie do dnia
17 pazdziernika 2023 roku. W przypadku ewentualnego
niespetnienia wymogu, Spodtka przekaze odrebny komunikat
biezacy.

ESPI nr 40/2023
z dnia 27 lipca
2023 roku

3 sierpnia 2023 r.

Zarzad Spétki, w nawigzaniu do raportu biezgcego ESPI nr 37/2023
z dnia 12 lipca 2023 roku oraz raportu biezgcego ESPI nr 26/2023
zdnia 12 czerwca 2023 r., poinformowat, ze w dniu 3 sierpnia 2023
roku sad rejestrowy zarejestrowat zmiane statutu XTPL S.A. - §5

ESPI nr 41/2023
z dnia 3 sierpnia
2023 roku
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statutu  Spétki w  zwigzku z  uchwatg nr  03/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z
dnia 12 czerwca 2023 roku oraz oswiadczeniem Zarzadu o
wysokosci objetego kapitatu zaktadowego oraz o dookresleniu
wysokosci kapitatu zaktadowego w statucie spotki z dnia 12 lipca

2023 roku

3 sierpnia 2023 r.

W dniu 3 sierpnia 2023 Spodtka otrzymata informacje o
warunkowym przyznaniu przez Japonski Urzad Patentowy patentu
na urzadzenie drukujgce wykorzystywane w procesie Ultra-
Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgloszenia patentowego
zatytutowanego "Fluid printing apparatus".

Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest
whniesienie opfaty za jego wydanie do dnia 17 sierpnia 2023 roku.
W przypadku ewentualnego niespetnienia wymogu, Spotka
przekaze odrebny komunikat biezgcy.

Uzyskana ochrona patentowa wptynie na podniesienie wartosci
potencjalnej komercjalizacji technologii Spdtki w  zakresie
rozwigzan technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej
generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji
przez Spoétke strategii budowania rodziny patentowej dla
rozwijanej technologii oraz produktéw, co stanowi¢ bedzie
element budujacy wiarygodnos¢ Emitenta wobec potencjalnych
klientéw przemystowych.

ESPI nr 42/2023
z dnia 4 sierpnia
2023 roku

7 sierpnia 2023 r.

7 sierpnia 2023 roku, wptyneto do Emitenta zawiadomienie
sporzgdzone przez dr Filipa Granka w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2
ustawy o ofercie publicznej w sprawie zmniejszenia udziatu w
ogdlnej liczbie gtoséw na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w
zwigzku z rejestracjg podwyzszenia kapitatu zaktadowego Emitenta
przez sad rejestrowy w zwigzku z emisjg akcji serii V.

ESPI nr 43/2023
z dnia 7 sierpnia
2023 roku

16 sierpnia 2023 r.

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Krajowy Depozyt Papieréw
Wartosciowych S.A. (,KDPW”) wydat oswiadczenie o zawarciu ze
Spétkg umowy o rejestracje w depozycie papierdow wartosciowych
275.000 akcji zwyktych Spétki na okaziciela serii V (,,Akcje”). Akcje
zostang zarejestrowane w depozycie papierow wartosciowych
prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich wprowadzenia do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gietde
Papierow WartosSciowych w Warszawie S.A. Akcje zostang

zarejestrowane pod istniejgcym kodem ISIN PLXTPLO00018.

ESPI nr 44/2023
z dnia 17
sierpnia 2023
roku

18 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. Zarzad Gietdy Papierow Wartosciowych
w Warszawie S.A. (,GPW”) podjat uchwate o dopuszczeniu
275.000 akcji zwyktych Spdétki na okaziciela serii V (,Akcje”) do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (,,Rynek
Regulowany”) oraz o warunkowym wprowadzeniu Akcji do obrotu
na Rynku Regulowanym 2z dniem 23 sierpnia 2023 r.
Wprowadzenie Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym nastepuje

ESPI nr 45/2023

z dnia 21
sierpnia 2023
roku
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pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierdow
Wartosciowych S.A. w dniu 23 sierpnia 2023 r. rejestracji Akcji w
depozycie papierow wartosciowych i oznaczenia ich kodem ISIN
PLXTPLO00018.

21 sierpnia 2023 r.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierow
Wartosciowych S.A. wydat komunikat o ustaleniu daty rejestracji w
depozycie papieréw wartosciowych 275.000 akcji zwyktych Spofki
na okaziciela serii V oznaczonych kodem ISIN PLXTPLO00018 na
dzien 23 sierpnia 2023.

ESPI nr 46/2023

z dnia 21
sierpnia 2023
roku

6 wrzesnia 2023 r.

W dniu 6 wrzesdnia 2023 r. Spétka potwierdzita kolejne zamdwienie
ztozone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibg w Chinach
[,Yi Xin”, ,Dystrybutor”] na dostawe urzadzenia Delta Printing
System. Spodtka dostarczy i uruchomi wskazane urzadzenie w
pierwszej potowie 2024 r.

Ostatecznym nabywcg urzadzenia bedzie wiodgcy chinski osrodek
badawczo-rozwojowy Research Institute of Tsinghua University w
Shenzhen, Chiny [“Klient Korcowy”]. Urzadzenie XTPL
przeznaczone bedzie do prac nad strukturami przewodzacymi do
heterogenicznej integracji chipow 3D.

ESPI nr 47/2023
z dnia 6
wrzesnia 2023

roku

8 wrzesnia 2023 r.

W dniu 8 wrzesnia 2023 roku pomiedzy Emitentem a Detekt Technology
Inc. z siedzibg na Tajwanie ["Detekt"] zostata podpisana umowa
niewytacznej  dystrybucji  rozwigzan  technologicznych  Emitenta
["Umowa"].

Na mocy ww. Umowy Detekt petni¢ bedzie role dystrybutora rozwigzan
technologicznych XTPL na Tajwanie. Wspotpraca ma na celu wsparcie
Emitenta w znalezieniu coraz szerszych zastosowan dla technologii oraz
produktow Spotki w korporacjach technologicznych oraz centrach B+R i
jednostkach naukowych. Partnerstwo przyczyni sie takze do zwiekszenia
Swiadomosci i rozpoznawalnosci rozwigzan Emitenta wsrdd globalnych
graczy na rynku technologii potprzewodnikowych oraz wyswietlaczy.

ESPI nr 48/2023 z
dnia 11 wrzesnia
2023 roku

Ponadto po Dniu Bilansowym Emitent brat udziat w nastepujgcych wydarzeniach branzowych:

1. EPoSS Association Annual Forum, 4 lipca 2023 roku, Silicon Austria Labs, Villach, Austria
2. The Tech Talk, 6 lipca 2023 roku, Monachium, Niemcy
3. |EEE FLEPS 2023, 9 lipca 2023 roku, Northeastern University Boston, Massachusetts, Stany

Zjednoczone Ameryki

3.7.8.Wstepne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedazy produktow i ustug za Il kwartat i |

potrocze 2023 roku

W dniu 18 lipca 2023 roku (po Okresie Sprawozdawczym) Emitent przekazat do publicznej wiadomosci

nastepujgce informacje na temat wstepnych szacunkowych skonsolidowanych przychodow ze sprzedazy
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produktéw i ustug osiggnietych przez Spotke w drugim kwartale oraz w pierwszym pétroczu 2023 roku (raport
biezgcy ESPI nr 38/2023):

1. Szacunkowa wartosé skonsolidowanych przychodéw ze sprzedazy produktow i ustug Spotki w i
kwartale 2023 roku wyniosta 2.590 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody
wyniosty 2.040 tys. PLN. Podana warto$¢ nie obejmuje przychodéw zwigzanych z realizacjg dotacji
zwigzanych z realizacjg przez Emitenta projektéw badawczo-rozwojowych.

2. Szacunkowa warto$¢ skonsolidowanych przychodéw ze sprzedazy produktéw i ustug Spétki w |

potowie 2023 roku wyniosta 5.565 tys. PLN, wobec 2.970 tys. PLN zanotowanych w tym samym
okresie roku poprzedniego. Podana warto$¢ nie obejmuje przychoddéw zwigzanych z realizacjg
dotacji zwigzanych z realizacjg przez Emitenta projektéw badawczo-rozwojowych.

3. Wartosc¢ pozyskanych przez Spoétke srodkéw z realizacji dotacji w Il kwartale 2023 roku wyniosta 400
tys. PLN, wobec 1.292 tys. PLN w Il kwartale 2022 roku. W ujeciu narastajgcym wartosc ta wyniostfa
1.400 tys. PLN, wobec 2.377 tys. PLN w | pétroczu 2022 roku. Zarzad Emitenta zwraca uwage, 7e
zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantow, czes¢ ww. srodkéw zostanie uwzgledniona w
rachunku wynikéow Spoétki za | potowe 2023 roku, za$ pozostata cze$¢ w bilansie, w pozycji
przychoddéw przysztych okresow.

4. Szacunkowa wartos¢ stanu Srodkéw pienieznych Spoétki na dzien 30 czerwca 2023 roku wynosita
2.630 tys. PLN, w poréwnaniu do 3.794 tys. PLN na dzien 31 marca 2023 roku. Oznacza to

zmniejszenie stanu srodkéw pienieznych o ok. 1.160 tys. PLN. Dla poréwnania w analogicznym
okresie 2022 r. zmniejszenie poziomu srodkdw pienieznych wyniosto 240 tys. PLN.

Wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodow ze sprzedazy produktéw i ustug wynika
z postepdw w komercjalizacji rozwigzan technologicznych Spdétki we wszystkich liniach biznesowych
(urzadzenia drukujace Delta Printing System, tusze przewodzgce i materiaty eksploatacyjne do DPS, projekty
przemystowe). Zmiana stanu S$rodkéw pienieznych zwigzana jest w gtodwne] mierze ze wzrostem
zapotrzebowania na kapitat obrotowy zwigzany z obstugg rosnacej sprzedazy. Wartos¢ pozyskanych srodkow
w formie grantéw w Il kwartale 2023 wynika z harmonogramu prac nad dotowanymi projektami.
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3.8. FINANSE
3.8.1.Zasady sporzadzania pétrocznego sprawozdania finansowego
3.8.1.1. Informacja ogdlna i podstawa sporzadzenia

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (jednostkowe i skonsolidowane) obejmujg okres
6 miesiecy, zakonczony w dniu 30 czerwca 2023 roku i zawierajg dane poréwnawcze za okres 6 miesiecy
zakonczony w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz zostaty sporzgdzone zgodnie z zasadg kosztu historycznego.
Sprawozdania finansowe zostaty sporzadzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez
Spoétke w okresie co najmniej roku od Daty Raportu.

Na dzien zatwierdzenia sprawozdan finansowych Zarzad nie stwierdza istnienia okolicznosci wskazujgcych na
zagrozenie kontynuowania dziatalnos$ci w opisanym okresie.

Sprawozdania finansowe nie obejmujg wszystkich informacji oraz ujawnien wymaganych w rocznym
sprawozdaniu finansowym i nalezy je czytac tgcznie z rocznym sprawozdaniem finansowym XTPL S.A. za rok
2022 opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Sprawozdania finansowe sporzadzono zgodnie z Miedzynarodowym Standardem Rachunkowosci ("MSR") 34
- Srédroczna Sprawozdawczo$éé Finansowa oraz zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie informacji biezacych

i okresowych.

3.8.1.2. Waluta sprawozdania

Walutag funkcjonalng i walutg sprawozdawczg sprawozdania finansowego jest ztoty polski (PLN), a dane
zawarte w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostaty w tysigcach ztotych polskich.

3.8.1.3. Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym
2022
2023 styczen — czerwiec
styczen - czerwiec / grudzien 2022

kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym EUR usD EUR usD
dla pozycji bilansowych 4,4503 | 4,1066 | 4,6899 | 4,4018
dla pozycji wynikowych i przeptywdw pienieznych 4,6130 | 4,2711 | 4,6427 | 4,2744

3.8.1.4. Opis istotnych zasad rachunkowosci
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Przy sporzadzeniu pétrocznego skrdoconego sprawozdania finansowego zastosowano te same zasady
rachunkowosci co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2022 opublikowanym w dniu
26 kwietnia 2023 roku.

W Okresie Sprawozdawczym nie nastgpity zadne zmiany zasad (polityki) rachunkowosci, ani istotne zmiany
wielkosci szacunkowych.

3.8.2.Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze majgce istotny wptyw na skrdcone sprawozdanie

finansowe

W Okresie Sprawozdawczym nie wystgpity.

3.8.3.Czynniki mogace mieé wptyw na wyniki w kolejnych kwartatach

Czynniki moggce mieé wptyw na dziatalnos¢ i wyniki Spétki i Grupy w kolejnych kwartatach:

e Podpisanie komercyjnych umow i postepy prac w zakresie pfatnej ewaluacji, licencjonowania lub
umow typu joint-development w zakresie rozwijanej przez emitenta technologii;

e Zdolnos¢ do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wtasnosci intelektualnej i przemystowej w tym
liczba i zakres ztozonych wnioskdw patentowych;

e Koniunktura w branzy elektronicznej;

e Pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci grantow i dotacji wspierajgcych dziatalnosc
badawczo rozwojowg emitenta;

e Ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie;

e Sytuacja na rynkach finansowych i rozwdj pandemii koronawirusa.

3.8.4.Realizacja prognoz finansowych

Stanowisko Zarzadu odnosnie do mozliwosci zrealizowania wczes$niej publikowanych prognoz wynikéw na
dany rok, w swietle wynikéw zaprezentowanych w Raporcie w stosunku do wynikéw prognozowanych, tj.
wstepnych szacunkowych skonsolidowanych przychodéw ze sprzedazy produktdw i ustug osiggnietych przez
Spotke w Il kwartale 2023 roku oraz w | pdtroczu 2023, opublikowanych w raporcie biezgcym ESPI numer
38/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku jest nastepujgce:

Podane do publicznej wiadomosci dane wstepne nie odbiegaty znaczgco od danych rzeczywistych.

3.9. POZOSTALE INFORMACIE

3.9.1.Wptyw pandemii SARS-CoV-2 na dziatalno$¢ Spoétki i Grupy Kapitatowej

W efekcie pandemii COVID-19 i w zwigzku z ograniczeniami administracyjnymi, Spotka opracowata szereg
procedur, ktore uruchamiane sg w zaleznosci od poziomu zagrozenia. Spotka jest dobrze przygotowana do
pracy zdalnej. Zespdt XTPL ma zapewnione laptopy oraz telefony stuzbowe z dostepem do internetu, a dzieki
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pracy z aplikacjami GSuite pracownicy bezproblemowo mogg kontynuowac wykonywanie pracy w trybie
home office. Aby praca byta efektywnie wykonywana, stosowane sg narzedzia do pracy zespotowej. Prace
technologiczne sg kontynuowane w siedzibie Spétki z zachowaniem wszystkich wymogdw sanitarnych
ogtoszonych przez instytucje panstwowe.

Procedury nie hamujg rozwoju biznesu. XTPL prowadzi aktywne dziatania prosprzedazowe, réwniez poprzez
sie¢ dystrybutorow. Wszystkie dostawy i instalacje urzadzen u klienta realizowane sg zgodnie z wymogami
obowigzujgcymi w kraju docelowym.

3.9.1.1. Wptyw wojny w Ukrainie na dziatalnos¢ Spétki i Grupy Kapitatowej
O

Wojna w Ukrainie nie zmienita modelu dziatania XTPL. Spdtka nie odczuwa wptywu konfliktu na rynek
elektroniki drukowanej. Ponadto Spétka:
e nie jest zalezna od zadnych dostaw surowcdéw/komponentdow z regiondw Rosji, Biatorusi, Ukrainy;
e nie prowadzi dziatan sprzedazowych na ww. rynkach. Spétka nie planuje réwniez sprzedazy do ww.
krajéw w swojej strategii biznesowej;
e nie posiada w kadrze wspdtpracownikdw z ww. krajéw ani wspotpracownikéw, ktérzy pracowali by
zdalnie z ww. krajow;
e jest eksporterem gtéwnie w EUR, wiec nie jest negatywnie narazona ostabieniem ztotéwki;
e nie ma informacji od partneréw biznesowych z krajéw innych niz ww. o ich planach wprowadzenia
zmian w dziatalnosci biznesowej, ktére mogtyby miec¢ negatywne skutki dla XTPL.

Spotka dostrzega ryzyko wptywu wojny na dziatalnos¢ operacyjng pod katem wptywu na gospodarke globalna:
e utrudniona dostepnos¢ surowcow i zwigzana z tym dostepnosé materiatow i podzespotow;
e utrudnienia w logistyce dostaw ze wzgledu na ograniczenia w transporcie lotniczym.

W zakresie aktywnych dziatan pomocowych na rzecz ukraifiskich uchodzcow wojennych Spotka oraz jej
pracownicy podjeli szereg aktywnosci:
¢ dodatkowy dzier wolny w miesigcu na wolontariat dla wszystkich pracownikow;
e publikacja ogtoszen o prace na dedykowanym portalu dla uchodzcéw ukraifskich;
e zbiorka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, ktére
przyjechaty do Polski;
e oferowanie domdw ukrainskim uchodzcom:;
e  szycie ubran dla dzieci z Ukrainy;
e pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy;
e przekazanie sprzetu komputerowego do centrum zarzadzania kryzysowego, ktore udziela pomocy
uchodzcom;
e pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania;
e wsparcie materialne dla zotnierzy ukrainskich;
e wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbidrek.
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3.9.1.2. Umowy, w wyniku ktérych moga w przysztosci nastgpi¢ zmiany w proporcjach akcji
posiadanych przez akcjonariuszy

W kwietniu 2019 roku akcjonariusze XTPL S.A. uchwalili program motywacyjny dla kluczowych pracownikow
i wspotpracownikow Grupy. W wyniku realizacji programu moze potencjalnie doj$sé¢ do zmiany w proporcjach
akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Na podstawie uchwaty w sprawie programu, zostato dokonane
warunkowe podwyzszenie kapitatu zaktadowego Spotki z wytgczeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, o kwote nie wyzszg niz 18.262,20 zt poprzez emisje nie wiecej niz 182.622 akcji zwyktych na
okaziciela serii R o wartosci nominalnej 0,10 PLN kazda. Akcje Serii R bedg mogty by¢ obejmowane przez
posiadaczy imiennych warrantdéw subskrypcyjnych serii A emitowanych w liczbie nie wyzszej niz 182.622 po
cenie 165,84 PLN, na podstawie uchwaty w sprawie emisji warrantow subskrypcyjnych serii A z wytgczeniem
prawa poboru. Program motywacyjny obejmuje lata 2019-2021. Uczestnicy programu bedg mieli prawo
wykonania warrantéw nie pdzniej niz do dnia 23 kwietnia 2029 roku - po czym warranty wygasaja.

3.9.1.3. Oddziaty

Nie dotyczy. Jednostka dominujgca ani Spotka Zalezna nie posiadajg oddziatow.

3.9.1.4. Transakcje z podmiotami powigzanymi na warunkach nierynkowych

Nie dotyczy. W ramach Grupy Kapitatowe] nie zawarto zadnej transakcji z podmiotem powigzanym
na warunkach innych niz rynkowe.

3.9.1.5. Postepowania przed sgdami i organami

Nie toczga sie istotne postepowania przed sgdem, organem witasciwym dla postepowania arbitrazowego lub
organem administracji publicznej, dotyczace zobowigzan oraz wierzytelnosci Emitenta lub Jednostek
Zaleznych.

3.9.1.6. Udzielone poreczenia i gwarancje

Nie dotyczy. Emitent lub Jednostka Zalezna nie udzielity w Okresie Sprawozdawczym poreczen lub gwarancji.

3.9.1.7. Objasnienia dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci

Nie dotyczy. Dziatalno$¢ Grupy nie charakteryzuje sie wystepowaniem sezonowosci lub cyklicznosci.

3.9.1.8. Nabycie akcji wtasnych

Nie dotyczy. Nie wystgpito w Okresie Sprawozdawczym.
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3.9.1.9. Instrumenty finansowe

Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani jej Spoétki Zalezne nie stosujg instrumentow finansowych w zakresie
ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zaktécen przeptywow srodkéw pienieznych oraz utraty ptynnosci
finansowej ani instrumentéw finansowych

3.10. Opis podstawowych zagrozer i ryzyk zwigzanych z pozostatymi miesigcami roku obrotowego

3.10.1. Czynniki ryzyka i zagrozenia zwigzane z otoczeniem, w ramach ktérego Spdtka i Grupa
prowadzi dziatalnos¢

3.10.1.1. Ryzyko zwigzane z otoczeniem makroekonomicznym

Dziatalnos¢ Spétki i Grupy uzalezniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujacej na rynkach, na ktérych
Spotka planuje rozpocza¢ sprzedaz produktow i $wiadczenie ustug, przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, Azji i Europie Zachodnie]. Stopient rentownosci prowadzonej przez Spotke dziatalnosci bedzie
uzalezniony miedzy innymi od wystepujgcego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu
konsumpcji i inwestycji (zwtaszcza w przemysle elektronicznym), polityki fiskalnej i pienieznej, poziomu inflacji,
a w szczegdlnosci poziomu wydatkdw na elektronike uzytkowg. Wszystkie te czynniki mogg wywiera¢ wptyw
na osiggane przez Spotke i Grupe wyniki finansowe, a tym samym mogg takze wywiera¢ wptyw na realizacje
zatozonej przez Spoétke strategii rozwoju.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.1.2. Ryzyko walutowe

Ze wzgledu na fakt, iz odbiorcami Spoétki i Grupy sg podmioty miedzynarodowe, wiekszos¢ przychodow Spotki
zwigzanych z komercjalizacjg technologii jest rozliczana w walutach obcych (gtdéwnie euro i dolar amerykanski).
Rownoczesnie, z uwagi na lokalizacje Spotki w Polsce, wiekszo$¢ kosztow biezgcej dziatalnosci rozliczana jest
w walucie krajowej. W zwigzku z tym Spotka moze by¢ narazona na istotne ryzyko kursowe. Zmienno$¢é kurséw
walutowych moze wptywac przede wszystkim na zmiany wartosci przychoddéw oraz naleznosci Spotki w
przeliczeniu na PLN.

Mimo znaczgcego ostabienia sie polskiej waluty, zwigzanego z wybuchem wojny w Ukrainie, Spétka i Grupa nie
postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrozenia dla poziomu zaktadanej rentownosci dziatalnosci
operacyjnej. Ostabienie sie ztotowki wzmacnia pozycje gotéwkowg Spotki jako eksportera. Istotna czesc
zakupow materiatéw i podzespotéw do produkcji drukarek realizowana jest w walucie euro, dzieki czemu
przychody ze sprzedazy w walucie stanowig naturalne zabezpieczenie przed wahaniami kursu. W przypadkach
tego wymagajacych, Spoétka i Grupa bedzie wykorzystywata dostepne na rynku bankowym instrumenty
zarzadzania ryzykiem walutowym.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski
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3.10.1.3. Ryzyko zwigzane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na ktérym Spodtka i Grupa prowadzi dziatalnos¢ cechuje sie szybkim rozwojem wykorzystywanych
technologii, stad tez rozwdj dziatalnosci Spoétki i Grupy wigze sie z koniecznoscig statego monitorowania i
analizowania nowych trendéw rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentow i
wdrazanych przez nich rozwigzan technologicznych. Istnieje ryzyko, iz w przypadku zmiany aktualnych trendéw
rynkowych, Spoétka i Grupa bedzie zmuszona do poszukiwania nowych zastosowan technologii poza obszarem
dotychczas uwazanym za core business lub do poniesienia naktadéw na dotychczasowe rozwigzania celem
zwiekszenia ich konkurencyjnosci. Spoétka i Grupa nie moze rowniez wykluczyé, iz w przysztosci zostanie
opracowana nowa technologia, w obliczu ktdérej rozwigzania proponowane przez Spoétke i Grupe przestang by¢
atrakcyjne dla potencjalnych odbiorcéw. Realizacja opisywanego ryzyka bedzie zwigzana z koniecznoscig
poniesienia dodatkowych kosztow, co negatywnie odbije sie na rentownosci dziatalnosci Spotki i Grupy.
Ponadto, koniecznos$¢ dokonania dodatkowych prac moze opdzni¢ moment komercjalizacji produktéw Spotki
i Grupy.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.1.4. Ryzyko zwigzane z otoczeniem konkurencyjnym

Spotka i Grupa dziata na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzujgcym sie stale
rosngcym popytem. Na rynku tym dziatalnos¢ prowadzi szereg podmiotdw dysponujgcych znacznie wiekszym
doswiadczeniem oraz zasobami kapitatowymi niz Spétka. Ze wzgledu na duzg dynamike rynku, istnieje takze
ryzyko pojawienia sie nowego podmiotu, ktérego oferta bedzie bardziej innowacyjna od oferty Spétki i Grupy.
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest mozliwe poprzez wdrozenie innowacyjnych, unikalnych rozwigzan
atrakcyjnych uzytkowo i ekonomiczne dla potencjalnych odbiorcéw.

Obecnie, Spodtce nie sg znane rozwigzania, ktére pod wzgledem technicznym oferowatyby lepsze parametry
ultraprecyzyjnego druku nanomateriatéw. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze pojawi sie nowy podmiot lub nowe
rozwigzanie, ktére przewyzszaé bedzie rozwijang technologie w niektérych albo we wszystkich, kluczowych
parametrach. Istnieje rowniez ryzyko, ze Spdtka i Grupa Kapitatowa nie bedzie w stanie wystarczajgco szybko
ani skutecznie zareagowac na zmieniajgce sie otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane przez Spoétke i
Grupe rozwigzania zostang uznane za mniej konkurencyjne. Ziszczenie sie tego ryzyka moze mie¢ negatywny
wptyw na sprzedaz produktow i ustug Spotki i Grupy Kapitatowej oraz w konsekwencji na osiggane przez nig
wyniki finansowe.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.1.5. Ryzyko zwigzane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2

Ze wzgledu na rynek, na ktorym dziata Spdétka, sytuacja zwigzana z zagrozeniem epidemiologicznym nie
wyptywa co do zasady na dziatalnos¢ operacyjng Emitenta. Spdtka opracowata szereg procedur uzaleznionych
od poziomu zagrozenia i stosuje je adekwatnie do sytuacji. Pracownicy biurowi mogg wykonywaé swoje
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obowigzki zdalnie (pracownicy biurowi majg zapewniony stuzbowy telefon z dostepem do Internetu oraz
stuzbowy laptop). Pracownicy technologiczni pracujg z zachowaniem wszystkich norm ogtaszanych przez
instytucje panstwowe. Czes¢ pracownikdw technologicznych zaangazowana jest w tworzenie kolejnych
whnioskéw dotacyjnych, w zwigzku z czym réwniez czesciowo moze pracowac zdalnie. Wszelkie spotkania
odbywajg sie co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji. Planowane dziatania operacyjne
zwigzane z wysytkg produktéw przebiegajg zgodnie z wymogami kraju docelowego.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.1.6.  Zrédta zaopatrzenia

Spotka komercjalizuje i rozwija autorskg technologie nanodruku. Poziom zaawansowania tej technologii
sprawia, ze korzysta ona z szerokiego zakresu produktéw i ustug dostepnych na rynku. Najwazniejsze pozycje
wsérdd nich zajmujg ustugi pomiarowe, badawcze, opracowania formulacji nanotuszéw przewodzgcych,
ochrony patentowej, a takze wynajmu specjalistycznego sprzetu i laboratoriéw. Duza rdznorodnosé i
zmiennos$é, ktorymi  charakteryzujg sie realizowane prace badawczo-rozwojowe znajduje swoje
odzwierciedlenie w ilosci Zzrédet zaopatrzenia, z ktérych korzysta Spdtka. W rezultacie, w roku 2022 Spodtka
osiaggneta prog 56% zakupdow u jednego dostawcy Swiadczacego ustugi badawcze oraz wynajmujacego
laboratoria oraz pomieszczenia biurowe (100%). Jednoczesnie Spdtka systematycznie zwieksza park urzadzen
laboratoryjnych i ogranicza zakres zlecanych zewnetrznych ustug pomiarowych i badawczych.

W procesie produkcji Spotka zaopatruje sie w materiaty i odczynniki chemiczne, stanowigce podstawe do
wytwarzania wysokoprzewodzacych tuszow bedacych w ofercie XTPL S.A. oraz korzysta z dostawcéw
podzespotow i materiatdw w procesie produkcji urzagdzen drukujgcych Delta Printing System.

Wsrod dostawcow chemii wystepuje duze rozproszenie. Zaden dostawca nie przekracza poziomu 20% w
ogolnej sumie zakupow tej kategorii. Ponadto na rynku dostepnych jest duzo materiatéw wysokiej jakosci i
brak jest zagrozenia uzaleznienia sie od jednego Zrédta dostaw. Co istotne zdecydowana wiekszo$¢ materiatow
chemicznych kupowana jest na rynku krajowym, wiec ewentualne problemy w logistyce swiatowych dostaw
Sg ograniczone.

WSsrdd dostawcdw materiatéw i podzespotéw do produkceji drukarek wartos¢ dostaw jednego z dostawcow
osiggneta 32% ogdlnej sumy zakupdw w tej kategorii. Pozostali dostawcy nie przekraczajg poziomu 15%. Spotka
stale nawigzuje relacje z nowymi podmiotami i buduje baze alternatywnych dostawcow.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.2. Czynniki ryzyka zwigzane z dziatalno$cig Spdfki i Grupy Kapitatowej

3.10.2.1.  Ryzyko zwigzane z procesem komercjalizacji technologii

Przyjety przez Spotke i Grupe model biznesowy zaktada stopniowe komercjalizowanie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzgcych do réznych zastosowarn w elektronice drukowanej. Obecnie
komercjalizowane sg urzadzenia drukujgce oraz nanotusze. W zakresie wdrozen przemystowych, na liniach
produkcyjnych klientéw, model biznesowy zaktada, Zze Spodtka i Grupa komercjalizowa¢ bedzie swoje
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rozwigzania technologiczne poprzez licencjonowanie lub zarzadza¢ bedzie catym tarcuchem wartosci tj.
produkcjg, marketingiem produktéw, dystrybucjg oraz Swiadczeniem ustug specjalistycznych dopasowanych
do klienta. Wybor modelu komercjalizacji zaleze¢ bedzie od efektdw negocjacji z partnerem, specyfiki danego
pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnosnie efektywnosci kazdego z mozliwych sposobdw komercjalizacji
w danym polu.

Obecnie Spotka jest zaangazowana w 9 projektéw wdrozen przemystowych, co potwierdza istnienie
zapotrzebowania na rozwigzania, ktére oferuje technologia XTPL. Ponadto Spotka podpisata i realizuje umowe
opracowania nanotuszu przewodzgcego nowej generacji do przemystowych zastosowan w produktach Nano
Dimension Ltd. nakierowanych na produkcje ptytek PCB. Umowa ta jest pierwszg umowg podpisang z
partnerem przemystowym i jest kamieniem milowym w rozwoju Spoétki.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, ze wprowadzenie urzadzen na poszczegdlne rynki nie odbedzie sie zgodnie z
przyjetymiobecnie zatozeniami, co spowodowane bedzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach
docelowych, btednym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientéw, btednym rozpoznaniem uwarunkowan
prawnych, niepetnym dostosowaniem produktéw Spétki do wymagan rynkdw zagranicznych, nieefektywng
kampanig promocyjng lub niespodziewanym pojawieniem sie konkurencyjnej firmy. Wystgpienie wyzej
opisanych zdarzert moze spowodowac ograniczenie dynamiki rozwoju Spoétki i Grupy Kapitatowej, negatywnie
wptynagé na jej dziatalnos¢ i sytuacje finansowa.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.10.2.2.  Ryzyko zwigzane z nieosiggnieciem przychodéw

Na obecnym etapie rozwoju Spotki to ryzyko nalezy uznad za nieistotne. Spétka w roku obrotowym znaczgco
zwiekszyta przychody ze sprzedazy w stosunku do roku poprzedniego. Gtéwnym strumieniem tych przychoddéw
byta sprzedaz urzadzen drukujgcych. Spdtka zamierza dynamicznie rozwijac te grupe produktows, rowniez
poprzez budowe sieci dystrybucyjnej (zewnetrzni dystrybutorzy) na catym Swiecie. Jednoczesnie Spdtka
systematycznie zwieksza przychody z tytutu sprzedazy tuszéw i innych materiatdéw eksploatacyjnych do
drukarek. Ponadto Spodtka realizuje z podmiotem przemystowym umowe opracowania nanotuszu
przewodzgcego nowej generacji. W 2022 roku zostaty rozpoznane z tego tytutu pierwsze przychody.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.3. Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnoscig za jakos¢ produktu

Przyjety przez Spotke i Grupe model biznesowy zaktadajgcy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzacych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej niesie za sobg ryzyko
usterek, niewystarczajgcej jakosci produktu lub niezadowalajgcej efektywnosci technologii w poczgtkowe;j
fazie jej komercjalizacji. Istnieje mozliwos¢, ze pojawig sie nieprzewidziane usterki i problemy. Wystgpienie
takich sytuacji moze spowodowad negatywny pierwszy odbidr produktow Spoétki i Grupy, a co za tym idzie,
wstrzymac zainteresowanie produktem i popyt na niego. W efekcie Spodtka i Grupa moze nie uzyskaé wptywow
w spodziewanej wysokosci.
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Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.10.2.4. Ryzyko zwigzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii
Spotki i Grupy

Model biznesowy polega na komercjalizacji opracowywanej przez Spdtke technologii ultraprecyzyjnego
drukowania szerokiej gamy nanomateriatéw. Spdétka komercjalizuje juz pierwsze produkty - nosniki
technologii. Prowadzi rowniez 9 projektow zwigzanych z wdrozeniem technologii na linie produkcyjne
partnerdw, ale w tym obszarze, ktdry ma najwiekszy potencjat, Spdtka nie realizuje jeszcze powtarzalnego
modelu biznesowego. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne rynku, Spétka bedzie rozwijata
swojg obecno$¢ biznesowg gtéwnie na terenie Standw Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodniej. Spdtka
zamierza budowac swojg pozycje na rynku poprzez rozwdj organiczny, przede wszystkim w oparciu o dalsze
rozwijanie opracowywanej technologii. Ze wzgledu na szereg czynnikow, Spodtka nie moze w petni
zagwarantowac, ze przyjety przez nig model rozwoju biznesu bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spoétki na
szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzalezniona jest od zdolnosci wypracowania i wdrozenia
strategii rozwoju skutecznej w dtugim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko podjecia nietrafnych
decyzji wynikajgcych z niewtasciwej oceny sytuacji albo niezdolno$¢ Spoétki do dostosowania sie do
zmieniajacych sie warunkéw rynkowych, nietrafnosci przyjetych zatozen strategicznych, dotyczgcych m.in.
rozwijanej technologii oraz przyjetego planu jej komercjalizacji i wielkos$ci zapotrzebowania ze strony
potencjalnych klientdw, oznacza¢ moze, iz model rozwoju biznesu nie bedzie efektywny, a osiggane w
przysztosci wyniki finansowe mogg by¢ nizsze niz obecnie zaktadane.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.10.2.5. Ryzyko zwigzane z trudnoscia w pozyskiwaniu doswiadczonych i

wyspecjalizowanych pracownikéw

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badan prowadzonych przez Spétke powoduje, ze stale
zwiekszajg sie wymagania odnosnie umiejetnosci i doswiadczenia pracownikéw. Kadra inzynieryjna i naukowa
jest - obok technologii - najcenniejszym zasobem Spétki. Tempo i jakos¢ prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych Spoétki zwigzana jest bezposrednio z umiejetnosciami specjalistow tworzgcych zespot R&D.
Spoétka zatrudnia inzynieréw z nastepujgcych dziedzin: chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria
materiatowa, programowanie i symulacje numeryczne. Niemal w kazdej z wymienionych dziedzin podaz
specjalistéw gotowych do podjecia pracy nie jest duza. W zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistow
Spotka konkuruje zaréwno ze spétkami w Polsce, jak i za granica.

W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalnosci Spotki w przysztosci, czynnik ten moze mieé szczegdlnie
istotne znacznie ograniczajgce mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikdw mogg opdznic
prace lub zmusi¢ Spétke do zaniechania realizacji niektorych projektéw.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
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3.10.2.6. Ryzyko zwigzane z utratg kluczowych cztonkéw zespotu

Dziatalnos¢ Spotki jest oparta na waskim zespole oséb, posiadajgcych odpowiedni know-how, skupiajgcych
kompetencje w obszarze inzynierii, zarzagdzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spétka.
W zwigzku z tym, utrata kluczowych oséb moze niekorzystnie wptyngé na dalszg dziatalno$¢ Spoétki, jej sytuacje
finansowg, majatkowg i gospodarczg oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy
produktéw Spdtki, rozwoju technologii, zdobywania nowych kontraktéw oraz utrudnienia nalezytej obstugi
kontraktéw juz otwartych.

Wiekszos¢ personelu Spdtki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Sg to osoby wykonujgce
zadania, ktdére wymagajg specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spétka jest narazona na ryzyko
odejscia czesci pracownikdw operacyjnych, co moze skutkowac ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktorej
oparta jest dziatalnos¢ Spotki. Wskazane sytuacje mogg skutkowac zachwianiem stabilnosci dziatania Spotki i
wymaoc koniecznosé podniesienia poziomu wynagrodzen w celu utrzymania pracownikow. W efekcie moze to
wptyngé na wzrost kosztow dziatalnosci Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.2.7. Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentéw

Ze wzgledu na specyfike projektéw wdrozen przemystowych (wysokie wartosci kontraktéw), komercjalizacja
pierwszych projektow bedzie powodowac duze uzaleznienie od poszczegdlnych klientdw. Stad tez Spdtka
prowadzi projekty z wieloma partnerami, na réznych rynkach i polach aplikacyjnych.

Sprzedaz urzadzen drukujgcych i materiatéw eksploatacyjnych nie rodzi takiego ryzyka ze wzgledu na
jednostkowy charakter transakcji w przypadku drukarek i rozproszony rynek w przypadku materiatow
eksploatacyjnych.

Ze wzgledu na fakt, iz Spotka dostarcza zaawansowane urzadzenia techniczne, istnieje ryzyko uzaleznienia sie
od dostawcow materiatéw i podzespotow. Spdtka stara sie dywersyfikowac Zzrddta dostaw i buduje relacje i
beze alternatywnych dostawcoéw, ale nalezy pamietac, ze przy tak zaawansowanych technicznie urzgdzeniach
zmiana podzespotéw jest rowniez obcigzona ryzykiem w zakresie sprawnosci funkcjonowania produkowanych
urzadzen.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.2.8. Ryzyko zwigzane z mozliwoscia ujawnienia informacji poufnych w zakresie
technologii

Realizacja strategii Spotki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedgce w posiadaniu
informacji poufnych, dotyczacych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz procesow
technologicznych zwigzanych z technologig ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe
informacje zostang ujawnione przez osoby zwigzane ze Spdtka, czego efektem moze by¢ ich wykorzystanie
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przez podmioty prowadzgce dziatalnos¢ konkurencyjng, pomimo srodkéw ochrony witasnosci intelektualnej
stosowanych przez Spotke.

Wskazany czynnik ryzyka moze mieé¢ negatywny wptyw na dziatalnos¢, sytuacje finansowsa, perspektywy
rozwoju, wyniki Spotki lub cene rynkowa akcji Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.9. Ryzyko naruszenia wtasnosci intelektualnej

Spoétka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktdrym istotne znaczenie majg regulacje dotyczace praw wiasnosci
przemystowe] i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczg sie zadne postepowania w zakresie
naruszenia praw wifasnosci przemystowej i intelektualnej z udziatem Spoétki. Spotka zamierza prowadzié
dziatalnos¢ w taki sposdb, by nie naruszy¢ praw oséb trzecich w tym zakresie. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze
przeciwko Spdtce bedg wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczgce naruszenia przez Spotke praw
wtasnosci przemystowej i intelektualnej. Wysuniecie takich roszczen, nawet jezeli bedg one bezzasadne, moze
niekorzystnie wptyng¢ na harmonogram realizacji strategii Spotki, a obrona przed takimi roszczeniami moze
wigzac sie z koniecznoscig ponoszenia znacznych kosztéw, co w efekcie moze negatywnie wptyngé na wyniki
finansowe Spotki. Dodatkowo Spdtka podczas prac nad wiasnymi wnioskami patentowymi dokonuje
wnikliwego przegladu literatury oraz obecnie znanych patentdw. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej zwigzane z patentami, ktére zostaty zgtoszone, ale jeszcze nie opublikowane.
Podobne ryzyko niesie ze sobg wspdtpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty
mogg probowac wykorzystaé wtasnosc intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego
wprost albo poprzez probe obejscia go. Opisane powyzej okolicznosci mogg miec istotny negatywny wptyw na
perspektywy rozwoju, osiggane wyniki i sytuacje finansowg Spofki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.2.10. Ryzyko zwigzane ze skalowaniem technologii

W zwigzku z faktem, ze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje
na wysoce innowacyjnych rozwigzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjne;j
na przemystowg moze skonczy¢ sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowaé poprzez trudnosci w uzyskaniu rownie stabilnych parametréow
technologii w produkcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze
opracowana technologia moze nie by¢ wystarczajgco efektywna dla niektorych proceséw produkcyjnych w
przemysle (np. w wyniku nieuzyskania dostatecznej wydajnosci procesu produkcyjnego).

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.10.2.11. Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacjg plandw sprzedaiy
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Klientami XTPL beda w szczegdlnosci koncerny zajmujgce sie produkcjg urzadzen do produkcji elektroniki.
Posiadajg one dtugie kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez Spotke o
krotkiej historii rynkowej, jakg jest XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do
opdznienia w realizacji planéw sprzedazowych Spétki lub nawet niepozyskania danego klienta. Jednakze wraz
ze wzrostem sprzedazy, szczegdlnie urzadzen drukujgcych, systematycznie rosnie swiadomosé technologii
XTPL zarowno u bezposrednich odbiorcéw, jakimi sg obecnie instytuty badawcze, jak i posrednich, t;j.
przemystowych partnerdow z ktérymi wspdtpracujg instytuty badawcze. Ponadto sama Spétka nawigzata szereg
relacji z partnerami przemystowymi, czego efektem jest 9 projektow realizowanych z takimi partnerami.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.2.12. Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sg nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwigzania
technologiczne. Poréwnanie parametréw dostepnych obecnie rozwigzan z parametrami osigganymi w ramach
technologii XTPL wskazuje, w ocenie Spdtki, ze konkurencyjne technologie oferujg rozwigzania o stabszych
parametrach i czesto wyzszym koszcie wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym
rozwigzaniu XTPL. Spétka podjeta dziatania majgce na celu objecie opracowywanej kompleksowg technologii
ochrong patentowa. Na Date Raportu ryzyko konkurencyjne Spotki mozna okresli¢ jako niskie, gdyz rozwijane
rozwigzania sg mniej efektywne od rozwigzan nad ktérymi pracuje Spdtka. Nie mozna jednak wykluczy¢
pojawienia sie na rynku rozwigzan bardziej zaawansowanych technologicznie lub bardziej efektywnych
kosztowo. Istnieje rowniez ryzyko przeznaczenia przez podmioty konkurencyjnie istotnie wyzszych naktadow
na promocje dostepnych rozwigzan. Ryzyka te w sposob istotny mogg wptynac na perspektywy rozwoju Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.2.13. Ryzyko zwigzane z utratg ptynnosci finansowej oraz z dostepem do finansowania

Na Date Raportu przychody generowane przez Spoétke ze sprzedazy produktéw i ustug wzmocnione
przychodami z tytutu dotacji sg w stanie zabezpieczy¢ jej dziatalnos$¢ operacyjna. Nalezy jednak zwrdéci¢ uwage
na fakt, iz za wyjatkiem tuszéw, Spodtka nie osiggneta jeszcze stabilnych, powtarzalnych przychodow.

Istnieje réwniez ryzyko finansowania dziatalnosci w przypadku skalowania biznesu do wielkosci
przemystowych. Jednakze nalezy brac¢ pod uwage mozliwos¢ pozyskiwania finansowania z kilku réznych zrédet,
tj. finansowanie dtuzne, projekty dotacyjne oraz finansowanie kapitatem wtasnym (zyski i nowe emisje akgji).

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

3.10.2.14. Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantéw

Dotacje i granty stanowig drugie zrédto (po emisjach akcji) finansowania badan i rozwoju Spotki. Istnieje ryzyko
nieuzyskania dotacji i grantow w odpowiedniej wysokosci co moze opdzni¢ prace badawczo-rozwojowe.
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Niezaleznie, w przesztosci Spotka zawarta umowg o dotacje z NCBR, zgodnie z ktorg NCBR upowazniony do
wypowiedzenia umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i)
Emitent odmawia przeprowadzenia kontroli lub jg utrudnia; (ii) Emitent dokonat zmian prawno-
organizacyjnych zagrazajgcych realizacji umowy lub nie poinformowat NCBR o zamiarze dokonania takich
zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki w przedtozonej dokumentacji oddziatywania projektu na Srodowisko i nie
zostang one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupetnione; (iv) beneficjent nie wywigzuje sie z
obowigzkéw informacyjnych w trakcie realizacji projektu i w jego okresie trwatosci; (v) wystapiag
nieprawidtowosci w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W zwigzku z tym wystepuje ryzyko
wystgpienia zgdania przez NCBR zwrotu catosci lub czesci udzielonej Spdtce dotacji co moze mieé wptyw na
sytuacje finansowg Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.15. Ryzyko zwigzane z wdrozeniem wtasnych technologii przez potencjalnych klientéw
Spotki

Istotng grupe potencjalnych odbiorcéw technologii opracowanej przez Spoétki stanowia globalni producenci
komponentéw do elektroniki (np. wyswietlaczy). Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajg znaczace zasoby
techniczno-organizacyjne, mogg opracowac wiasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym
produkt oferowany przez Spoétke nie znajdzie sie w kregu zainteresowania tych podmiotéw.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

3.10.2.16. Ryzyko wystagpienia zdarzen losowych

Spoétka jest eksponowana na ryzyko wystgpienia zdarzen nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci
elektrycznych, zarowno w obrebie wewnetrznym, jak i zewnetrznym), katastrofy, w tym naturalne, dziatania
wojenne i inne. Mogg one skutkowac¢ zmniejszeniem efektywnosci dziatalnosci Spotki albo jej catkowitym
wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spdtka moze zostaé narazona na poniesienie nieprzewidzianych kosztéw.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.17. Ryzyko czynnika ludzkiego

W dziatalnos¢ produkcyjng Spoétki zaangazowane sg osoby zatrudnione na podstawie umow o prace oraz
innych umdw cywilnoprawnych. Czynnosci dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogg prowadzi¢ do
powstania btedéw spowodowanych nienalezytym wykonywaniem przez nich ich obowigzkéw. Takie dziatania
mogg miec charakter dziatan zamierzonych badZ nieumysinych i mogg one doprowadzi¢ do zaktécen i
opdznienia w procesie komercjalizacji.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
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3.10.2.18. Ryzyko zwigzane z awarig sprzetu wykorzystywanego w dziatalnosci Spétki i Grupy
Kapitatowej

Dziatalnos¢ Spotki opiera sie w szczegdlnosci na prawidtowo dziatajgcym specjalistycznym sprzecie. Istnieje
ryzyko, iz
w przypadku powaznej awarii sprzetu, ktéra bedzie niemozliwa do natychmiastowego usuniecia, Spétka moze
zosta¢ zmuszona do czasowego wstrzymania czesci lub catosci swojej dziatalnosci, az do czasu usuniecia awarii.
Awaria sprzetu moze doprowadzi¢ takze do utraty danych stanowigcych element pracy nad produktem Spotki.
Przerwa w dziatalnosci lub utrata danych kluczowych dla danego projektu moze spowodowac niemoznosé
wykonania zobowigzan wynikajgcych z aktualnych uméw, a nawet utrate posiadanych kontraktdw, co moze
niekorzystnie wptyngé na wyniki finansowe Spofki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.19. Ryzyko zwigzane z niewystarczajgcg ochrong ubezpieczeniowg

Spotka zawiera w toku dziatalnosci umowy ubezpieczen. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w dziatalnosci Spofki
ziszczg sie ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczajgcym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub
wystgpig zdarzenia nieprzewidziane nieobjete w zadnym zakresie ochrong ubezpieczeniowg. Takie zdarzenia
mogg mie¢ negatywny wptyw na wynik z dziatalnosci Spofki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.20. Ryzyko zwigzane z postepowaniami sgdowymi i administracyjnymi

Wedtug dostepnych informacji, wobec Spoéfki nie toczy sie zadne postepowanie sgdowe ani administracyjne,
majgce istotny wptyw na jej dziatalnosé. Jednak przyszta dziatalnosc¢ Spoétki w branzy sprzedazy bedzie rodzi¢
potencjalne ryzyko zwigzane z ewentualnymi roszczeniami klientéw w odniesieniu do sprzedawanych
produktéw. Spdétka zawiera takze umowy handlowe z zewnetrznymi podmiotami, na podstawie ktérych obie
strony zobowigzane sg do okreslonych swiadczen. Istnieje w zwigzku z tym ryzyko powstania sporéw i roszczen
na tle uméw handlowych. Powstate spory lub roszczenia mogg w negatywny sposéb wptyngé na renome
Spotki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.21. Ryzyko zwigzane z transakcjami z podmiotami powigzanymi

Spotka zawiera transakcje z podmiotami powigzanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez
organy podatkowe metod okreslania przez Spotke warunkow rynkowych dla transakcji z podmiotami
powigzanymi istnieje ryzyko wystgpienia negatywnych dla Spoftki konsekwencji podatkowych, co moze mieé
istotny negatywny wptyw na dziatalnos¢, sytuacje finansowa i wyniki dziatalnosci Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

XTPLS.A.
Sprawozdanie z dziatalnosci za pierwsze poétrocze 2023 roku
Strona nr 55



®
XTPL S.A. j
Stabtowicka 147 x 1 L
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com

shaping global nanofuture

3.10.2.22. Ryzyko praw wtasnosci intelektualnej i patentéw aplikacyjnych

Technologia Spoétki moze stanowié¢ baze dla innych podmiotéw do rozwoju pochodnych lub powigzanych
technologii. Istnieje ryzyko, ze takie podmioty zdecydujg sie ztozy¢ patenty aplikacyjne bazujgce na technologii
Spotki, w efekcie czego, do komercyjnego wdrozenia danej technologii konieczne bedzie wspdtdziatanie Spotki,
jako posiadacza patentu bazowego, z podmiotem trzecim, jako posiadaczem patentu aplikacyjnego. W
zakresie praw witasnosci intelektualnej, Spdtka korzysta z utwordow tworzonych przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

3.10.2.23. Ryzyko zwigzane z umowami komercjalizacyjnymi

Spotka, ze wzgledu na specyfike swojej dziatalnosci, moze stosowad rézne typy umoéw komercjalizacyjnych
(umowy licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedazy produktéw, umowy typu joint-venture).
Nie mozna jednak wykluczy¢ ryzyka rynkowego polegajgcego na nie znalezieniu partnera zainteresowanego
zakupem lub komercjalizacjg. Na ryzyko rynkowe wptywajg réwniez zmieniajgce sie strategie potencjalnych
klientéw, zmiany wynikajgce ze zmian w rynkowych trendach a takze brak mozliwosci dotarcia do oséb
decyzyjnych. Ponadto nalezy rowniez wzigé pod uwage ryzyko niedotrzymania warunkow umowy przez drugg
strone lub ryzyko niezrealizowania jej zapisow przez Emitenta w zwigzku ze zmaterializowaniem sie ktéregos
z ryzyk opisanych powyzej. Wystgpienie jakiejkolwiek z tych okolicznosci moze negatywnie wptyngé na
dziatalnos$¢ Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
3.11. Inne _informacje, ktdre zdaniem Emitenta sg istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,

majatkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, ktdre sg istotne dla oceny
mozliwosci realizacji zobowigzan przez Emitenta

Emitent uwzglednit wszystkie istotne informacje w odpowiednich punktach Raportu.
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4. AKCJIONARIAT

4.1. Znaczne pakiety akcji

X13L

shaping global nanofuture

Struktura akcjonariatu na dzien na Dzienl Bilansowy byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajgcy co najmniej

5% ogdlnej liczby gtosdow na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz Liczba % Liczba %
posiadanych wszystkich | gtoséw wszystkich
akgji akgji gtosow

1. Dr Filip Granek 326 998 16,11 326 998 16,11

2. Deutsche Balaton Group* 246 870 12,17 246 870 12,17

3. ACATIS Investment 195 663 9,64 195 663 9,64

4, Pankiewicz Venture Sp. k. 188 564 9,29 188 564 9,29

5. Sebastian Mtodzinski 150 000 7,39 150 000 7,39

6. Pozostali 921127 45,39 921127 45,39

RAZEM 2029222 100,00% 2029222 100,00%

*Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG

Struktura akcjonariatu na Date Raportu byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajgcy co najmniej 5% ogdlnej

liczby gtoséw na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz Liczba % Liczba %
posiadanych wszystkich | gtoséw wszystkich
akgji akgji gtosow

1. Dr Filip Granek 328 498 14,26 328 498 14,26

2. Deutsche Balaton Group* 280 370 12,17 280 370 12,17

3. ACATIS Investment 222 179 9,64 222 179 9,64

4, Pankiewicz Venture Sp. k. 188 564 818 188 564 818

5. Sebastian Mtodzinski 150 000 6,51 150 000 6,51

6. Pozostali 1134611 49,24 1134611 49,24

RAZEM 2304 222 100,00% 2304 222 100,00%

Od dnia przekazania przez Emitenta poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu okresowego za | kwartat

2023 roku w dniu 17 maja 2023 roku, miata miejsce nastepujgca zmiana w strukturze wtasnosci znacznych

pakietow akcji Emitenta — w dniu 7 sierpnia 2023 roku Spdtka otrzymata od akcjonariusza dr Filipa Granka

zawiadomienie o zmniejszeniu udziatu w ogdlnej liczbie gtoséw na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zwigzku

z rejestracjg podwyzszenia kapitatu zaktadowego Emitenta przez sad rejestrowy w zwigzku z emisjg akcji serii
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V'z16,11% (326.998 akcji) do 14,26% (328.498 akcji). O powyzszym Spétka informowata w Raporcie biezgcym

ESPI numer 43/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku.

4.2. Akcje w posiadaniu osdb zarzadzajgcych i nadzorujacych

Imie i nazwisko Stanowisko Stan Stan
p. posiadania posiadania na
na Dzier | Date Raportu
Bilansowy
1. | Dr Filip Granek Prezes Zarzadu 326 998 328 498
2. | Jacek Olszanski Cztonek Zarzadu 9250 9250
3. | Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczacy Rady Nadzorczej - -
4. | Dr Bartosz Wojciechowski | Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej 1240 1240
5. | Andrzej Domanski Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej - -
6. | Prof. dr hab. Herbert | Cztonek Rady Nadzorczej - -
Wirth
7. | Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej - -
8. | Beata Turlejska Cztonek Rady Nadzorczej - -

Od dnia przekazania przez Emitenta poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu okresowego za | kwartat

2023 roku w dniu 17 maja 2023 roku, miata miejsce nastepujgca zmiana w stanie posiadania akcji Emitenta

przez osoby zarzadzajgce i nadzorujgce Emitenta — w dniu 7 sierpnia 2023 roku Spétka otrzymata od

akcjonariusza dr Filipa Granka (Prezesa Zarzadu) zawiadomienie o zmniejszeniu udziatu w ogdlnej liczbie

gtosow na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zwigzku z rejestracjg podwyzszenia kapitatu zaktadowego
Emitenta przez sad rejestrowy w zwigzku z emisjg akcji serii V z 16,11% (326.998 akcji) do 14,26% (328.498
akgji). O powyzszym Spotka informowata w Raporcie biezgcym ESPI numer 43/2023 z dnia 7 sierpnia 2023

roku.

Signed by /
Podpisano przez:

Filip Janusz
Granek

Date / Data:
2023-09-20 08:51

Sprawozdanie z dziatalnosci za pierwsze poétrocze 2023 roku

Podpisano przez/ Signed by:
Jacek

Olszanski

Data/ Date: 20.09.2023 08:30
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5. OSWIADCZENIA ZARZADU

Zarzad XTPL S.A. o$wiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy pdtroczne skrécone jednostkowe oraz pétroczne
skrécone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane poréwnywalne zostaty sporzgdzone zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami rachunkowosci oraz ze odzwierciedlajg w sposéb prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuacje majatkows i finansowg grupy kapitatowej XTPL S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarzgd XTPL
S.A. oswiadcza, ze podtroczne sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A. i grupy kapitatowej XTPL S.A. zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiggnie¢ oraz sytuacji XTPL S.A. i grupy kapitatowej Emitenta, w tym opis
podstawowych zagrozen i ryzyka.

Podpisy wszystkich Cztonkdéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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Wroctaw, 20 wrzesnia 2023 roku
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6. OSWIADCZENIE ZARZADU DOTYCZACE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN
FINANSOWYCH

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, dokonujgcy
przegladu pétrocznego skroconego sprawozdania finansowego, zostat wybrany zgodnie z przepisami prawa.
Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujgcy tego przegladu, spetniali warunki do wydania bezstronnego i

niezaleznego raportu z przegladu S$rédrocznego skréconego sprawozdania finansowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i standardami zawodowymi.

Podpisy wszystkich Cztonkdéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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Wroctaw, 20 wrzesnia 2023 roku
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7. STANOWISKO ZARZADU

Nie dotyczy. Audytor nie wyrazit wniosku z zastrzezeniami, wniosku negatywnego oraz nie odmowit wyrazenia
whniosku o srédrocznym skroconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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8. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACII

Raport potroczny za 1. pdtrocze 2023 roku zakoriczone 30 czerwca 2023 roku zostat zatwierdzony do publikacji
przez Zarzad Jednostki Dominujgcej w dniu 20 wrzesnia 2023 roku.

Podpisy wszystkich Cztonkéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
— 7 I."‘ 3
=0, fje—2 1/, ) 4
VM .:,},‘T _el Tou }f‘l

Wroctaw, 20 wrzesnia 2023 roku
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